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Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
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Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

[@ Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

@ Contact our technical staff at: http://support.msi.com

Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

® Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

® |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O  The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

® DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7756

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be collected
u separately for recycling or special disposal.

BEEhFEE

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling
when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regula-
tion (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI
provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI &R
BLERE:

ERFEEIER , ERENRETERR K THSENERETE , FEEBERT
EAESWERROELEENHE,
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must re-
mind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electron-

ic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as mu- |
nicipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment

will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will com-
ply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
No3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTBpallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>KatoLLieli Cpefibl UCTMOSIb30BAHHbLIM 3NEKTPUYECKMM W 3MEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatowelri B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NOITOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyxbbl. MS| 06sa3yeTcs
cobnoaate TpeboBaHMs No Npuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnybbl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JenVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.

Vi
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

vii
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvéddékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

viii
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Mainboard Specifications

Processor Support

® Support 3 Generation Intel® Core™ {7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Celeron®
Processors for LGA 1155 socket
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

m |ntel®Z77/ Z75/ H77 chipset

Memory Support

m 4x DDR3 DIMMs support DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (Z77MA-G43/ Z75MA-G43, 32GB Max.)

m 4x DDR3 DIMMs support DDR3 1600/ 1333/ 1066 DRAM (H77MA-G43, 32GB
Max.)

® Supports Dual-Channel mode, two DIMMs per channel
(*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111E

Audio

= |ntegrated HD audio codec by Realtek® ALC892
m 8-channel audio with jack sensing
® Supports THX

SATA

® 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2) by Intel®Z77/ Z75/ H77
® 4x SATA 3Gb/s ports (SATA3~6) by Intel®Z77/ Z75/ H77

RAID
m SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x USB 3.0 rear IO ports by Intel®Z77/ 275/ H77
= 1x USB 3.0 onboard connector by Intel®Z77/ Z75/ H77

Multi-GPU
= Supports AMD® CrossFire™ Technology

En-2



Connectors

m Back panel
- 1x PS/2 keyboard port

1x PS/2 mouse port

4x USB 2.0 ports

2x USB 3.0 ports

1x LAN port

1x VGA port**

1x DVI-D port**, supporting a maximum resolution of 1920x1200
- 6x audio ports
(** This mainboard can support dual-display function by two onboard graphics output
ports).

m On-Board
- 3x USB 2.0 connectors

1x USB 3.0 connector

1x TPM Module connector

1x Serial Port connector

1x Parallel Port connector

1x Front Panel Audio connector

1x Chassis Intrusion connector

1x MultiConnect Panel connector (optinoal)

1x Voice Genie connector (optional)

Slots

m 1x PCle 3.0 x16 slot, PCI_E1, it supports up to PCle 3.0 x16 speed
m 1x PCle 2.0 x16 slot, PCI_E4, it supports up to PCle 2.0 x4 speed
m 2x PCle 2.0 x1 slots

Form Factor
m Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cm)

Mounting Screw Holes
m 8x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address http://www.msi.com/index.

php

En-3
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Connectors Quick Guide

Back Panel —]

JCcom1
PCI_E3 —

JTPM1

PCI_E4

EEEEE | [BRER

DIMM3
DIMM
JPWR2 CPU 2 DIMM4
DIMM!1
SYSFAN2 CPUFAN SYSFAN1
i3]
H
&—— JTURBO1
@T— JPWR1
£ JusB4
Jeci
D B— SATA1/ 2
— SATA3/ 4
7
] — SATA5/ 6
[BEBE] 5T EEEEE—— JFP1

JAUD1

JLPT1

JDLED3

JFP2

JUSB1/2/3
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Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel En-6

CPU LGA1155 CPU Socket En-8

CPUFAN,SYSFAN1~2 Fan Power Connectors En-18
DIMM1~4 DDR3 Memory Slots En-14
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-22
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-25
JCi Chassis Intrusion Connector En-21
JCOM1 Serial Port Connector En-23
JDLED3 Voice Genie Connector En-24
JFP1, JFP2 Front Panel Connectors En-19
JLPT1 Parallel Port Connector En-23
JPWR1 ATX 24-pin Power Connector En-13
JPWR2 ATX 4-pin Power Connector En-13
JTPM1 TPM Module Connector En-22
JTURBO1 MultiConnect Panel Connector En-24
JUSB1~3 USB 2.0 Expansion Connectors En-21
JUSB4 USB 3.0 Expansion Connector En-20
PCI_E1~E4 PCle Expansion Slot En-16
SATA1~6 SATA Connector En-17

En-5
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Back Panel Quick Guide

Mouse LAN VGA Port

== O O
ﬂ;m_\mﬁ USB 2.0 Port @@@ Liréjln R(é—)OLt
@ @ E  — Line-Out CS-O
= = (= oEE-)o

Keyboard  USB 2.0 Port USB 3.0 Port DVI-D Port

-

Mic SS-Out

» Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

>LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to ' " = o Green/ Orange
a Local Area Network (LAN).

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady) LAN link is established.
On(flashing) The computer is communicating with another computer on the network.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate
On 100 Mbits/sec data rate

Orange | On 1000 Mbits/sec data rate
»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is
used, it must be USB 3.0 compliant.

En-6



»VGA Port
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

»DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) connector allows you to connect a LCD
monitor. It provides a high-speed digital interconnection between the computer and
its display device. To connect an LCD monitor, simply plug your monitor cable into the
DVI-D connector, and make sure that the other end of the cable is properly connected
to your monitor (refer to your monitor manual for more information).

Impontant
The VGA and DVI-D ports on the mainboard are designed to serve as IGP (Integrated

Graphics Processor) used. If you installed a processor without integrated graphics chip,
these display ports will have no effect.

> Audio Ports
These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function
of the connector.
m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

En-7
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CPU: LGA1155 CPU Socket

e N
Introduction to LGA 1155 CPU

The surface of LGA 1155 CPU has

two alignment keys and a yellow

triangle to assist in correctly lining up

the CPU for mainboard placement. Alignment Key
The vyellow triangle is the pin 1

indicator.

|

Yellow triangle is the

Pin 1 indicator

. /

Impontant

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling
fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply
an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
While replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the
power supply’s power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking
This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.

En-8



CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below
to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both
the CPU and the mainboard.

1. Unhook and lift the loading lever to 2. The loading plate should
the fully open position. automatically lift up as the loading
lever is pushed to the fully open
position. Do not touch any of the

CPU socket pins.

3. Line up the CPU to fit the CPU 4. Close the loading plate and remove
socket. Be sure to hold the CPU by the plastic protective cap.
the base with the metal contacts
facing downward. The alignment
keys on the CPU will line up with the
edges of the CPU socket to ensure a
correct fit.

En-9



MS-7756 Mainboard

5. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket. Press
the loading lever down and lock it
under the retention tab.

7. Locate the CPU fan connector on the
mainboard.

Evenly spread a thin layer of
thermal paste (or thermal tape) on
the top of the CPU. This will help in
heat dissipation and prevent CPU
overheating.

Place the heatsink on the mainboard
with the fan’s wires facing towards the
fan connector and the hooks matching
the holes on the mainboard.

En-10



9. Push down on the heatsink until the 10. Inspect the mainboard to ensure that

four clips get wedged into the holes the clip-ends have been properly
on the mainboard. Press the four locked in place.

hooks down to fasten the cooler. As

each hook locks into position a click

should be heard.

Mainboard ’_*_‘

Hook

11. Finally, attach the CPU fan cable

to the CPU fan connector on the

mainboard.

Impoertant

Do not touch the CPU socket pins.

Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap. (shown in Figure 1)

Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about
CPU cooler installation.
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Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for
a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an 1/0 back plate
that came with the computer case, please replace it with the 1/O backplate that came
with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer
case without the need for any screws. Align the mounting plate’s mounting stands with
the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided
with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown
below. For more information, please refer to the manual that came with the computer
case.

"aje|dyoeq O/
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Impontant

* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry
and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within
the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Power Supply
JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press
the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 4-pin Power Connector

This connector is used to provide power to the CPU.

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the mainboard.
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Memory
DIMM1~4: DDR3 Memory Slots

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : :
240-pin, 1.5V ‘ [ | ‘

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel

mode.
@ e

®

Cre=mmmsrammmmm———— ] |nstalled

51 Empty

Important

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard
is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM
slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8 GB memory modules installed.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the
memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on
the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side of
the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated
and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot’s
side clips.
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Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics
or audio cards.

PCI_E1~E4: PCle Expansion Slot

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

Impontant

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card’s
documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.
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Internal Connectors
SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one
SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and
optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

SATA1~2 (6Gbs)
SATA3~6 (3Gb/s)

Impoerntant

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

* Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

» Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

+ SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space
saving purposes.
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Impoentant

SYSFAN1~2

CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has
a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan
with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect
all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead
connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available
system fan connector.

» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU cooling fans.

» The CPUFAN connector supports Smart Fan Control with linear mode. The Control
Center Il utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s temperature.

« If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters
are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.

En-18



JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is
compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the
front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation.
Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the
mConnectors into the mainboard.

Impontant

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive
wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to
determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

Impontant

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an
optional USB 3.0 compliant cable.
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JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

i * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

Impentant

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

N
Y o
(qbo
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel 1/O Connectivity Design

Guide.

JTPM1: TPM Module Connector
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module, optional). Please refer to
the TPM security platform manual for more details and usages.

TPM module is optional

0T o110

* The MB layout in this figure is for reference only.
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JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel port
is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended
Capabilities Parallel Port (ECP) mode.
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JDLEDS3: Voice Genie Connector (optional)
This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its
user guide for more details and usages.

JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and
some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.
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Jumper
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want
to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1 1

Keep Data Clear Data

Impontant

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards,
open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will
damage the mainboard.

En-25



MS-7756 Mainboard
|

BIOS Setup

CLICK BIOS Il is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,
select the boot device priority and view system information such as the CPU name,
DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users
can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Impontant

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.

System
Temperature mSi information
monitor
Temperature BOOt menu
Mode
selection (= = Boot device
L . priority bar
BIOS menu
S| SETTINGS | BROWSER
fent, Flexible, Intligen BIOS menu
UTILITIES selection
SECURITY
Menu display
Impoentant

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you
purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

» Temperature monitor

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

» System information

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM
capacity and the BIOS version.

»BIOS menu selection

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

m  SETTINGS - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot

device.

m  OC - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments.
Increasing the frequency can get better performance, however high frequency
and heat can cause instability, we do not recommend general users to
overclock.

ECO - This menu is related to energy-saving settings.

BROWSER - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
UTILITIES - This menu contains utilities for backup and update.

SECURITY - The security menu is used to keep unauthorized people from
making any changes to the settings. You can use these security features to
protect your system.
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» Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.

»Boot menu

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the
device instantly.

> Mode selection

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

»Menu display

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the
devices are available.

Boot device priority

High priority » Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Sub-Menu

An arrow symbol appears to the left of certain fields
that means it contains a sub-menu. A sub-menu
contains additional options for a field parameter.
You can use arrow keys ( t1 ) or mouse to CEU Featur
highlight the field and press <Enter> or mouse
double left click to enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just
press the <Esc > or click the right mouse button.

General Help

CLICK BIOS 1l provides General Help window. You can call up the window from any
BIOS menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help
window lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted
item.
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Operation

CLICK BIOS Il allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard.

The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key Mouse Description
<tloe> \. Select Iltem
)
Move the cursor
<Enter> i\) Select Icon/ Field
Click/ Double-
click the left
button
<Esc> N Jump to the Exit menu or return to the previous from
lD a submenu
Click the right
button
<+> Increase the numeric value or make changes
<-> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help
<F4> CPU Specifications
<F5> Enter Memory-Z
<F6> Load optimized defaults
<F10> Save Change and Reset
<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

msi

Temperature

=

28c

N REIEN / BROWSER

.

UTILITIES

SECURITY

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

» If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

» Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor.
This feature can only be changed if the processor supports this function.

» Adjusted CPU Frequency

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Adjust CPU Ratio in OS

Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center 1.

> Internal PLL Overvoltage

This item is used to adjust the PLL voltage.

»EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the

microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only
appears with installed CPUs that support this technology.
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> Intel Turbo Boost

Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance
above rated specifications (when applications requests the highest performance state
of the processor).

»OC Genie Button Operation
This item allows you to enable/disable the OC Genie function.

» DRAM Frequency
This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking
behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

»DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based
on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure
the DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM
Configuration” sub-menu manually.

» Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

»tCL
Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting
a read command after receiving data.

»tRCD
Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS
(column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

>tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge.
If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM
may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

»tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to
memory cell.

»tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.
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»tWR
Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a
pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

»tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start
of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before
read command starts.

»tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

»tRTP
Time interval between a read and a precharge command.

»tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

»tWCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing
for each channel.
»GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.
»GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated
graphics to run at different frequency combinations.
» Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

»Spread Spectrum
This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating
clock generator pulses.

Imponrtant

* Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your
overclocked processor to lock up.
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»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage.
These items are used to adjust the voltages.
» Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
These items show current voltages. Read-only.
» Overclocking Profiles
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.
» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.
> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.
» Overclocking Profile Save to USB
Save the current overclocking settings to USB flash disk.
» Overclocking Profile Load from USB
Load the stored settings from USB flash disk.
» CPU Specifications
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of

your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this
information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU
technologies. Read only.

»MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and
timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can
also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the
sub-menu.
» DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.
> CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.
> Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.
> Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.
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» Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms
can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this
enabled always.

> Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See
Intel’s official website for more information.

> Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information
please refer to Intel’s official website.

» Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

» C1E Support
Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain
level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is
recommended this feature is disabled.

> Intel C-State

C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

» Package C State limit

This field allows you to select a C-state mode.

> Long duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

> Long duration maintained (s)
This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

> Short duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

» Primary/ Secondary Plane Current value
These fields allow you to adjust over current value of CPU (primary plane)/ iGPU
(secondary plane) for turbo ratio.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
These fields allow you to adjust the turbo power limit of CPU (primary plane)/ iGPU
(secondary plane) for turbo boost.
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Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before
entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when
connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button m on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be
installed).

LiveUpdate

=dit connections

‘can activate the connection by clicking

~ this icon, Use connection editor to add new
“and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button = 0.

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the
appropriate file.

LiveUpdate.

pdate information :

Verification :

v
v
Jownload ROM file c
c

Status:

67%

Confirmation

Imponrtant

Do not update the BIOS if your system is running fine.
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Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it
into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and
follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains
the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to

activate the device.

- Utility menu : It allows you to install the available software applications.

- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.

- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.

- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.

Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software
application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two
features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:

msi %

mainboard
OTHERS

CHIPSET

1. Power on your computer and enter Windows operating system.

2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear.

3. Click Driver tab.

4. Click OTHERS button.

5. Select Winki to start installing.

6. When finished, restart your computer.
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Spezifikationen

Prozessoren

m Die 3. Generation Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Celeron®
Prozessoren fiir Sockel LGA 1155
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz

m |ntel®Z77/ Z75/ H77 Chipsatz

Speicher

m 4x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (Z77MA-G43/ Z75MA-G43, max. 32GB)

m 4x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1600/ 1333/ 1066 DRAM (H77MA-G43, max.
32GB)

® Unterstltzt Dual-Kanal-Modus, zwei DIMMs pro Kanal
(*OC = Ubertaktung, weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden
Sie unter http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Unterstltzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet iber Realtek® RTL8111E

Audio

= |ntegrierter Realtek® ALC892 HD-Audiocodec
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung
m Unterstitzt THX

SATA

m 2x SATA 6Gb/s Anschlisse (SATA1~2) Uber Intel®Z77/ Z75/ H77
m 4x SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA3~6) Uber Intel®Z77/ Z75/ H77

RAID

m SATA1~6 unterstiitzen die Intel® Rapid Storage Technologie (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/
10)

USB 3.0

m 2x USB 3.0 rlickseitig Uber Intel®Z77/ Z75/ H77
® 1x USB 3.0 onboard-Anschluss Uber Intel®Z77/ Z75/ H77

Multi-GPU
m Unterstltzt die AMD® CrossFire™ Technologie
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Anschliisse & Tasten

® Hintere Ein-/ und Ausgénge
- PS/2 Tastaturanschluss x1
- PS/2 Mausanschluss x1
- USB 2.0 Anschliisse x4
- USB 3.0 Anschlisse x2
LAN Anschluss x1
VGA Anschluss x1**
- DVI-D Anschluss x1**, unterstiitzt eine maximale Auflésung von 1920x1200
- Audiobuchsen x6
(** Dieses Mainboard unterstiitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Onboard-
Grafikausgang).
m On-Board
- USB 2.0 Stiftleisten x3
USB 3.0 Stiftleiste x1
TPM Stiftleiste x1
Serielle Stiftleiste x1
Parallele Stiftleiste x1
Audio Stiftleiste fir Gehduse Audio Ein-/ Ausgange x1
Gehausekontaktschalter x1
MultiConnect Panel Anschluss x1 (optinoal)
Voice Genie Anschuss x1 (optional)

Steckplatze

m 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz, PCI_E1, unterstltzt die Geschwindigkeit bis zu PCle 3.0
x16

m 1x PCle 2.0 x16-Steckplatz, PCI_E4, unterstltzt die Geschwindigkeit bis zu PCle 2.0
x4

m 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze

Form Faktor
m Micro-ATX (24,4 cm X 24,4 cm)

Schraubenldcher fir die Montage
m Schraubenlécher fir die Montage x8

Wenn Sie fur Bestellungen von Zubehor Teilenummern benétigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Anschlussubersicht

DIMM3
DIMM
JPWR2 CPU 2 DIMM4
DIMM1
SYSFAN2 CPUFAN SYSFAN1
H
&—— JTURBO1
@T— JPWR1
£ JusB4
Jcn
— SATA1/2
oo 0 s
PCI_E3 — — SATA3/ 4
JTPM1 [EEBER) EEEEEEE J
PCI_E4 ] — SATA5/ 6
BB o9 EEEE—— JFP1
JAUD1 JFP2

JLPT1

JDLED3

JUSB1/2/3
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Ubersicht der Mainboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel De-6

CPU LGA1155 CPU Sockel De-8

CPUFAN,SYSFAN1~2 Stromanschlisse fur Lifter De-18
DIMM1~4 DDR3 Speichersteckplatze De-14
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-22
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-25
JCin Gehausekontaktanschluss De-21
JCOM1 Serieller Anschluss De-23
JDLED3 Voice Genie Anschluss De-24
JFP1, JFP2 Frontpanel Anschlisse De-19
JLPT1 Paralleler Schnittstelle De-23
JPWR1 ATX 24-poliger Stromanschluss De-13
JPWR2 ATX 4-poliger Stromanschluss De-13
JTPM1 TPM Anschluss De-22
JTURBO1 MultiConnect Panel Anschluss De-24
JUSB1~3 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-21
JUSB4 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-20
PCI_E1~E4 PCle Erweiterungssteckplatz De-16
SATA1~6 SATA Anschluss De-17
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Riicktafel-Ubersicht

Maus LAN VGA Anschluss @ O
USB 2.0

ﬂ;u_ul& Anschluss @@@ Line-In RS-Out

O O
@ @ E P — Line-Out CS-O

-

[ Mic SS:QUﬁ
Tastatur USB 2.0 USB 3.0 DVI-D Anschluss
Anschluss Anschluss
> Maus/Tastatur

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

>LAN

Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung Gelb Grin/ Qrange
in einem lokalen Netzwerk (LAN).
LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (standig) Verbindung mit dem LAN.
An (blinkend) Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Datenrate 10 MBit/s
An Datenrate 100 MBit/s
Orange | An Datenrate 1000 MBit/s
»USB 2.0 Anschluss

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstltzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.
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»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

> DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) Anschluss erlaubt lhnen, einen LCD Monitor
anzuschlie®n. Es stellt eine digitale Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischem dem
Computer und dem Bildschirm her. Um einen LCD Monitor anzuschlie®n, verbinden
Sie dessen Stecker einfach mit dem DVI-D Anschluss des Mainboards und stellen Sie
sicher, dass das andere Ende des Kabels ordnungsgemafl mit dem Monitor verbunden
ist. (Weitere Informationen kénnen Sie dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.)

Wichtig,

Die VGA und DVI-D Anschliisse auf dem Mainboard sind dazu entworfen, um als IGP
(Integrated Graphics Processor - integriertem Grafikprozessor) zu dienen. Wenn Sie
einen Prozessor ohne integrierten Grafikchip installiert haben, haben diese DisplayPorts
keine funktion.

» Audioanschliisse

Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.

m  Blau-Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate auf-
nehmen.

®  Grin-Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhorer anschlieen.
Rosa-Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
Schwarz-RS-Out : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher
im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.

®  Orange-CS-Out : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Laut-
sprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.

B Grau-SS-Out : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7,1-Kanalmodus auf.
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CPU: LGA1155 CPU Sockel

4 N\
Erklarung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU

hat zwei Justierungen und ein

gelbes Dreieck um die korrekte Aus-

richtung der CPU auf dem Mother- Justierung
board zu gewahrleisten. Das gelbe

Dreieck des Prozessors definiert die

Position des ersten Pins.

|

Das gelbe Dreieck
des Prozessors
definiert die Position
des ersten Pins

. /

Wichtig,

Uberhitzung

Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichm&Bige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um Wéarme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil aus-
geschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wihrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdaden und Risiken, die aus einem unzuldssigem Betrieb
oder einem Betrieb aul3erhalb der Produktspezifikation resultieren.
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CPU & Cooler Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kihler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die Systemsta-
bilitdt beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und
CPU-Kihler Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter Einbau flihrt zu Schaden an
der CPU und dem Mainboard.

1. Héngen Sie den Verschlusshebel 2. Die Abdeckplatte sollte nach voll-
aus und klappen Sie ihn in eine voll- sténdigem zurtickklappen des Ver-
standig geoffnete Stellung. schlusshebels mit nach hinten klap-

pen. Beriihren Sie keines Falls die
CPU-Pins!

3. Positionieren Sie die CPU so, dass 4. VerschlieBen Sie die Abdeck-
sie auf den Sockel passt. Die CPU platte und entfernen Sie die
muss dabei mit der Pin_seite nach Plastikabdeckung.
unten zeigen. Vergewissern Sie sich
anhand der Justiermarkierungen,
dass die CPU in der korrekten Posi-
tion ist.
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5. Begutachten Sie, ob die CPU rich-

tig im Sockel sitzt. Driicken Sie den
Verschlusshebel nach unten und
arretieren Sie den Hebel unter dem
Lifteranschluss.

Verteilen Sie die dafiir geeignete
Warmeleitpaste oder ein Warmel-
eitklebepad auf der Oberseite der
eingesetzten CPU. Dies verbessert
die Warmeableitung mafigeblich und

verhindert damit die Uberhitzung des
Prozessors.

7. Machen Sie den CPU-Lufter- 8. Setzen Sie den Prozessorkuhler auf
anschluss auf dem Motherboard die CPU und beachten Sie die Ubere-
ausfinding. instimmung der Lufterverankerungen

mit den dafiir vorgsehenen Lochern
auf der Mainboard-Platine.
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9. Drlicken Sie nach der korrekten Po- 10. Uberpriifen Sie das Mainboard um
sitionierung des Lifters die Arretier- sicherzustellen, dass das der Kuhler
ungsstifte mit leichtem Druck nach korrekt installiert ist.
unten bis sie einrasten. Das Ein-
rasten sollte mit einem klick hoérbar
sein.

Mainboard ’_*_‘

Haken

11. SchlieRBlich verbinden Sie das
Stromkabel des CPU Lfters mit dem
Anschluss auf dem Mainboard.

» Bertihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.

« Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat,
bevor Sie Ihr System starten.

» Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plas-
tikabdeckung (Figur 1).

* Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details (iber
die CPU Klihlerinstallation.
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|

Schraubenl6cher fur die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie mit leich-
tem Druck von innen in die Aussparung des Computergehaduses ein. Zur Installation des
Mainboards in Ihnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die dem Gehause beilieg-
enden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubendéffnun-
gen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehause
beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslécher sehen Sie in der
Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie Uber Ihr Gehdusehandbuch.

‘ules yolbuebnz
ald

ane|d-O/| Jep usbunuyQ usjzue)se
-BloA 8Ip yoinp ULBY|0S SpieoquiBl

sep essnjyosuy  uabniiesyon.

:0: . S EEEED EEEE J

o)
EBEAE) [EEEEEEEEEEEEN EEEES] EBEER] EEEEN

o

Vichtig,
* Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schédden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung des
Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befesti-
gungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Geh&duseinneren be-
finden.

De-12



Stromversorgung
JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

JPWR2: ATX 4-poliger Stromanschluss

Diese12V Stromanschliisse werden verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Speicher
DIMM1~4: DDRS3 Speichersteckplatze

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-
report

DDR3 : :
240-polig, 1,5V [ ] \

| 1 1 |
48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung lhres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-Kanal-Modus.

O —

®

= AR | (11013

B installiert

£ leer

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDRS3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

 Sie verwenden die Speichermodule des gleichen Typs und identischer Speicherdich-
te im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitét zu gewéhrleisten.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn alle DIMM Slots mit einem 8GB Speichermodul
besetzt werden.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klap-
pen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das
Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung
eingesetzt werden kann.

2. Dricken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunstst-

offbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei
ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt.

3. Prufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Blgeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthélt zahlreiche Schnittstellen fir Erweiterungskarten, wie dis-
krete Grafik-oder Soundkarten.

PCI_E1~E4: PCle Erweiterungssteckplatz

Der PCle Steckplatz unterstlitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steck-
dose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen
Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusétzliche
Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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Interne Anschllisse

SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA).
Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial ATA
Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

SATA1~2 (6Gb/s)
SATA3~6 (3Gb/s)

Vichtig,

» Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zuséatzliche Stromversorgung (ber das PC-
Netzteil. Dazu gehdren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-
/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

* Meist muiissen Serial-ATA Geréte im Gehéduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Geh&use- oder Geradtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Stromanschliisse fur Lifter

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist lhr Mainboard mit ei-
nem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lufters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemliftern kénnen nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen
mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemlifter kann an jede verfligbaren
Steckdose des Systemliifters angeschlossen werden.

SYSFAN1~2 >

* Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (ber die empfohlenen CPU-Kiihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Die CPUFAN Anschluss unterstiitzt die Smart Fan Liiftersteuerung. Das Ultility Control
Center Il kann installiert werden, um die Lliftergeschwindigkeit in Abhéngigkeit von
der der Prozessor-Temperatur zu steuern.

» Flr den Fall, dass nicht geniigend Llifteranschliisse auf dem Mainboard zur Verfii-
gung stehen, kénnen weitere Liifter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen
werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse, nutzen Sie
bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schlielken Sie
alle Kabel aus dem PC-Gehause in die mConnectors und stecken Sie das mConnec-
tors in dem Mainboard.

* An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit
kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben
und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und
Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB4: USB 3.0 Erweiterungsanschluss
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-
transferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 3.0 Slotblech (optional)

Vichtig,

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0 Port
lber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschliel3en.
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JUSB1~3: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich flr die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Pe-
ripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Druck-
er, Modems und dhnliches.

*Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schéden
kommen.

JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird
auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

N
Vo
& i
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgéngen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “Intel® Front Panel 1/0O Con-
nectivity Design Guide”.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet. Weit-
ere Informationen (iber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte
dem TPM Plattform Handbuch.

TPM Modul ist optional

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.
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JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier Iasst sich eine serielle Gerate direkt anschlieen.

JLPT1: Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als

Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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JDLEDS3: Voice Genie Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzuschlief3en.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im
Benutzerhandbuch.

JTURBO1: MultiConnect Panel Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird fiir das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie und
einige zusatzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen Uber den Einsatz des
Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.
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Steckbriicke

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration
zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die
Steckbriicke fiur kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik,
um die Daten zu |6schen.

1 1

Daten beibehalten CMOS-Daten I6schen

Wichtig,

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrlicke stecken, um die Daten
im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie niemals
die Daten im CMOS zu léschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch beschéadigt werden.
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BIOS Setup

CLICK BIOS II wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberflache der
BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit CLICK BIOS Il kénnen Benutzer die BIOS-Einstellungen andern, die CPU-Tem-
peratur Uberwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen an-
zeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer
kénnen die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder
mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung kénnen die Benutzer im
Internet surfen, E-Mail abrufen und lhr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstlberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Die Meniipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich
in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen
kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und
sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck

Nach dem Aufrufen der CLICK BIOS I, ist das eine der folgenden Anzeigen.
System-

Temperatur- Information

Boot-Menu
Auswahl des

Modus

( Eco vsvw;:nn oc Genlen Bootgerét

Prioritatleiste

BIOS-Menii- |
Auswahl  |BS3si\[e38 BROWSER

o prrs EpemeTT

IR e ncer BIOS-Meni-
UTILITIES Auswahl

SECURITY

Menulanzeige

Vichtig,
Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und kénnen von lhnem

gekauften Produkt abweichen. Fir weitere Informationen, bitte beachten Sie die
tatsédchlichen Anzeigen lhres Systems.

» Temperatur-tiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.
» System-Information
Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-
Kapazitat und die BIOS-Version.
»BIOS-Meni-Auswahl
Diese Menupunkte kénnen die Menus des BIOS auswahlen. Die folgenden Optionen
stehen zur Verfligung:
m  SETTINGS - Mit diesem Menl kénnen Sie lhre Einstellungen fir Chipsatz,
Boot-Gerat angeben.
®m  OC-Dieses Men enthalt Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen.
Die Erhdhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann hohe Frequenz und Warmeentwicklung Instabilitdt verursache. Daher
empfehlen wir unerfahrenen Benlitzern nicht zu lbertakten.
ECO - Dieses Menu ermdglicht Energiespar-Einstellungen.
= BROWSER - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-
Webbrowser.
m  UTILITIES - Dieses Menu enthélt Utilites fur die Sicherung und
Aktualisierungen.
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m  SECURITY - Mit Hilfe dieses Menus verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter
Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um lhr System zu
schutzen.

» Bootgerat-Prioritatleiste

Sie kdnnen die Symbole verschieben, um die Boot-Prioritat andern.

> Boot-Menii

Mit dieser Taste kdnnen Sie das Boot-Meni aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um
das System von dem Gerat sofort zu starten.

> Auswahl des Modus

Mit dieser Funktion kénnen Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Ubertaktung
laden.

» Menlianzeige

Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

Boot-Gerate Prioritatsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Gerate. Die Symbole zeigen die verfligbaren
Gerate.

Boot

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Prioritat
festzulegen.

Untermeni

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder
ein Dreieckssymbol finden, bedeuted dies, dass
Sie Uber das entsprechende Feld ein Untermeni
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kénnen. Durch I Eeaiur
die Steuertasten ( t{ ) oder Maus kdnnen Sie ein
Feld hervorheben und driicken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der
linken Maustaste in das Untermeni gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten
Werte eingeben und navigieren. Um in das vorherige Menu zu gelangen, driicken Sie
<Esc > oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

CLICK BIOS Il bietet allgemeine Hilfe-Fenster. Sie kénnen diese aus jedem BIOS-
Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> oder Hilfe im BIOS-Fenster aufrufen. Die
allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten und die Auswahlméglichkeiten fiir
den markierten Punkt.
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Betrieb

CLICK BIOS Il ermdglicht Ihnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu
steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung
<t loe> \. Auswahl eines Eintrages
Bewegen Sie
den Cursor
<Enter> i\ Auswahl eines Symbols/ Feldes
Klicken/ dop-
pelt-klicken Sie
mit der linken
Maustaste
<Esc> N Aufruf Exit MenU oder zurlick zum Hauptmeni von
l> Untermeni
Klicken Sie mit
der rechten
Maustaste
<+> Hochzahlen oder édndern eines Wertes
<-> Herunterzahlen oder andern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der ursprunglichen Setup-Standardwerte
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/FAT32
USB-Laufwerk
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OC-Meni

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss sicher sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des
Systems beschadigen kénnen.

msi

Temperature

SETTINGS BROWSER

A

UTILITIES

SECURITY

Wichtig,
« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

« Die Ubertaktung ist nicht gewéhrleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie
oder zur Beschédigung der Hardware fiihren.

* Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskenne, empfehlen wir fiir einfaches Uber-
takten die OC-genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM Frequency

TZeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung méglich.

» Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfigbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt (freier
Multiplikator).

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Adjust CPU Ratio in OS

Aktivieren Sie dieses Element, kdnnen Sie die CPU Taktrate im Betriebssystem andern,
indem Sie MSI Control Center Il verwenden.

> Internal PLL Overvoltage

Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.
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»EIST

Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, die Prozessorleis-
tung in Abhangigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint nur,w enn
die Funktion zur Verfligung steht.

> Intel Turbo Boost
Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost um die CPU-Leistung automatisch oberhalb der
Standardtaktung zu erhdhen, wenn Applikationen zuséatzliche Leistung bendtigen.

» OC Genie Button Operation
Hier kdnnen Sie die OC-Genie-Tasten aktivieren/ deaktivieren.

> DRAM Frequency
Hier konnen Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung Verhalten wird garantiert nicht.

> Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

> DRAM Timing Mode

Wabhlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermeni Advanced
DRAM Configuration kénnen die Einstellungen fiir die Module einzeln [Unlink] oder fir
alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

»tCL

Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

»tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen, die
zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn
der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwin-
digkeit fuhrt zu hoéherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen
stabileren Betrieb bieten.

»tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fur eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auf-
frischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

»tRAS

Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.
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»tWR
Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

»tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den 1/O Ansteuerungssignalen die Datenwieder-
herstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu Uberschreiben.

»tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fur unterschiedliche Banke fest.

»tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.

»tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

»tWCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier kdnnen
fur jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen werden.

»GT OverClocking

Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

> GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die integri-
erten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

> Adjusted GT Frequency
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
maoglich.

» Spread Spectrum
Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung,
mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

« Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitét und -leistung zu
gewadhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewtinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré3er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Uibertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.
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> CPU Core Voltage/ DRAM Voltage.
Hier kdnnen Sie die Spannung anpassen.

» Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Zeigt die die aktuellen Spannung. Nur Anzeige.

» Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fiir ausgewéhlten
Profil.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Léschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

» Overclocking Profile Save to USB
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

» Overclocking Profile Load from USB
Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Unterment
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F4] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen(
aufzurufen.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

»MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Untermeni
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F5] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni
aufzurufen.

» DIMM1~4 Memory SPD

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenl aufzurufen. Das

Untermenu zeigt die Information des installierten Speichers an.

> CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Active Processor Cores
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.
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> Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors fiir
altere Betriebssysteme begrenzen.

» Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei denen
Woirmer, um Ihr System mit Codeausfiihrung zu beschéadigen. Es wird empfohlen,
halten Sie diese stets aktiviert.

> Intel Virtualization Tech

Verbessert Virtualisierung und ermdglicht dem System, wie mehrere virtuelle Sys-
teme handeln. Fir weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

> Intel VT-D Tech
Hier kdnnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fir weit-
ere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

» Power Technology
Hier kdnnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

» C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduzieren.
Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
Uberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau lbersteigt, verringert der Prozessor
automatisch seine Taktrate. Wollen Sie lhre CPU Ubertakten, wird es empfohlen,
diese Funktion deaktiviert ist.

> Intel C-State

C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System im
Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

» Package C State limit

Hier kénnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

» Long duration power limit (W)
Hier kdnnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstellen.

» Long duration maintained (s)
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) fir einen
bestimmten Zeitraum ein.

> Short duration power limit (W)
Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen kurzen Zeitraum einstellen.

» Primary/ Secondary Plane Current value
Hier kénnen Sie die aktuelle Wert des CPU (die primaren Ebene)/ iGPU (die
sekundaren Ebene) fiir Turbo Ratio einstellen.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Hier kénnen Sie die Turbo Leistungsgrenze des CPU (die primaren Ebene)/ iGPU
(die sekundaren Ebene) fur Turbo Boost einstellen.
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Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms
aktualisieren kdnnen, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden
Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbststandig aktualisieren. Um das
BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update m im Meni fur BIOS-Dienstprogramme.
(Die Winki muss installiert sein).

LiveUpdate

lit connections

U can activate the connection by clicking
this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

Status @ m

2. Wenn nétii, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-

Taste F-20.
3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter” n

4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende
Datei.

LiveUpdate.

date information :
he 'S Information <
- Download ROM file : c

Verification :

Status:

o e

Confirmation

Wichtig,
Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut lauft.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene Disc enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-Disc enthalt:

Treiberment : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewlinschten

Treiber.

- Gebrauchsmendi : Sie erlaubt Ihnen verfligbare Software-Anwendungen zu instal-
lieren.

- Service-Basismenl : Mit diesem Menl konnen Sie offizielle Webseite des MSI
linken.

Produktinformation-Menu : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
Sicherheits-Menu : Es bietet die nitzliche Antivirenprogramm.

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS
flir bessere System Leistung zu erhalten.

Installation von MSI Winki

Der BIOS Browser und weitere Utilities setzen eine vorherige Installation der Winki-
Software voraus. Bitte installieren Sie daher zunachst die Winki-Software von der MSI
Teriber-CD unter Windows.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Winki zu installieren:

msi %

mainboard

CHIPSET

1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Windows Betriebssystem.

Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm
erscheint automatisch.

Klicken Sie auf den Treiber-Tab.

Klicken Sie auf die Taste "OTHERS (ANDERE)".

Wahlen Sie Winki, um den Vorgang zu starten.

Wenn das Programm beendet wurde, starten Sie den Computer neu.

N

o0 ko
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Spécifications

Processeurs Supportés

® Supporte 3™ Génération Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Celeron®
Processeurs pour LGA 1155 socket
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces

m Puces Intel®Z77/ Z75/ H77

Mémoire supportée

m 4x DDR3 DIMMs supportent DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/
1600/ 1333/ 1066 DRAM (Z77MA-G43/ Z75MA-G43, 32GB Max.)

m 4x DDR3 DIMMs supportent DDR3 1600/ 1333/ 1066 DRAM (H77MA-G43, 32GB
Max.)

® Supporte le mode double-canal, deux DIMMs par canal
(*OC = OverClocking, pour plus d'information sur les composants compatibles,
veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

m Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek® RTL8111E

Audio

m HD audio codec intégré par Realtek® ALC892
m 8-canal audio avec détection de prise
m Supporte THX

SATA

m 2x ports SATA 6Gb/s (SATA1~2) par Intel®Z77/ Z75/ H77
m 4x ports SATA 3Gb/s (SATA3~6) par Intel®Z77/ Z75/ H77

RAID

= SATA1~6 supportent la technologie Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x ports USB 3.0 10 arriére par Intel®Z77/ Z75/ H77
= 1x connecteur USB 3.0 intégré par Intel®Z77/ Z75/ H77

Multi-GPU
= Supporte la technologie AMD® CrossFire™ Technology
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Connecteurs
® Panneau arriére

1x port clavier PS/2

1x port souris PS/2

4x ports USB 2.0

2x ports USB 3.0

1x port LAN

1x port VGA**

1x port DVI-D**, supportant une résolution maximum de 1920x1200
6x ports audio

(** Cette carte mere supporte la fonction double-affichage par deux ports de sorties
graphiques intégrés).
m Connecteurs intégrés

3x connecteurs USB 2.0

1x connecteur USB 3.0

1x connecteur de Module TPM

1x connecteur de port Sérial

1x connecteur de port Paralléle

1x connecteur audio avant

1x connecteur Chassis Intrusion

1x connecteur de panneau MultiConnect (en option)
1x connecteur Voice Genie (en option)

Emplacements

m 1x emplacement PCle 3.0 x16, PCI_E1, supporte jusqu'a la vitesse PCle 3.0 x16
m 1x emplacement PCle 2.0 x16, PCI_E4, supporte jusqu'a la vitesse PCle 2.0 x4
m 2x emplacements PCle 2.0 x1

Dimension
m Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cm)

Trous taraudés de montage
m 8x trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des piéces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse
ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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Guide Rapide Des Connecteurs

EEEEE | [BRER

DIMM3
JPWR2 CPU DIMM2 DIMM4
DIMM!1
SYSFAN2 CPUFAN SYSFAN1
i3]
H
Panneau — &—— JTURBO1
arriére
— JPWR1
£ JusB4
Jeci
Jcomn (] B_ SATA1/2
PCIE3 — — SATA3/ 4
JTPM1 [EESER] EEEE!EE J
PCI_E4 ] — SATAS5/ 6
[BEBE] 5T EEEEE—— JFP1

JAUD1

JLPT1

JDLED3

JUSB1/2/3

JFP2
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Fr-6

CPU LGA1155 CPU Socket Fr-8

CPUFAN,SYSFAN1~2 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs ~ Fr-18
DIMM1~4 Emplacements de mémoire DDR3 Fr-14
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-22
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-25
JCin Connecteur Chassis Intrusion Fr-21
JCOM1 Connecteur de port Sérial Fr-23
JDLED3 Connecteur Voice Genie Fr-24
JFP1, JFP2 Connecteurs panneau avant Fr-19
JLPT1 Connecteur de port Paralléle Fr-23
JPWR1 Connecteur d'alimentation ATX 24-pin Fr-13
JPWR2 Connecteur d'alimentation ATX 4-pin Fr-13
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-22
JTURBO1 Connecteur de Panneau MultiConnect Fr-24
JUSB1~3 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-21
JUSB4 Connecteur d'extension USB 3.0 Fr-20
PCI_E1~E4 Emplacements d'extension PCle Fr-16
SATA1~6 Connecteurs SATA Fr-17
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Guide rapide du panneau arriére

LAN Port VGA
- O O

ﬂ;ILIL_lIJ\llﬂ} Port USB 2.0 @@@ Ligne-In  RS-Out

O O
@ @ E P — Ligne-Out CS-O
= = =) eEE-Je

Clavier ~ Port USB 2.0 Port USB 3.0 Port DVI-D

-

Mic SS-Out

» Souris/Clavier
Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2°.

>LAN
La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion Jaune Vert/ Orange
au réseau local (Local Area Network (LAN)).
LED Couleur | LED d'état Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.
Allumée (Clignotante) | L’ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau
local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné
»Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris,
ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux
de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0 pour
connecter au port USB 3.0.
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> Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

> Port DVI-D

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) vous permet de connecter un
moniteur LCD. Il fournit une interconnexion numérique de haute vitesse entre I'ordinateur
et son périphérique de I'écran. Afin de connecter un moniteur de LCD, vous n’avez qu’'a
brancher votre cable de moniteur dans le connecteur DVI-D, et vous assurer que I'autre
coté du cable de moniteur est correctement connecté a votre moniteur (Veuillez vous
référer au manuel de votre moniteur pour plus d’'informations).

Impontant
Les ports d'affichage VGA et DVI-I sur la carte meére sont prévus pour l'utilisation d'un

processeur IGP (Integrated Graphics Processor). Si vous avez installé un processeur
sans la puce graphique intégrée, ces ports d'affichage n'auront aucun effet.

> Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
leur utilisation grace a la couleur des prises audio.

m  Bleu-Ligne in : sert a connecter les périphériques de sortie audio externe.
Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.

Noir- RS-Out : Acoustique arriere en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.

Orange- CS-Out : Centre/ Caisson de basse en mode de canal 5.1/ 7.1.
Gris- SS-Out : Acoustique de c6té en mode de canal 7.1.
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Processeur : LGA1155 CPU Socket

e N
Introduction du LGA 1155 CPU

A la surface du LGA 1155 CPU vous

noterez deux clés d'alignement et

un triangle jaune servant a aligner

le CPU dans la bonne position sur Clé d’alignement
la carte mere. Le triangle jaune

corresponde a la Pin 1.

|

Le triangle jaune cor-

responde a la Pin 1

. /

Impontant

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systeme. Assurez-vous
toujours que le systeme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou film thermique) entre le processeur et le systeme de refroidissement afin d’améliorer
la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique du boitier ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Toutefois I'utilisation au dela des spécifications constructeur n’est pas recommandeé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur, qui
est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction
suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incor-
recte peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Décrochez et levez le levier a la posi- 2. Le plaque se leve automatique-
tion completement ouverte. ment lorsque le levier est levé a la
position complétement ouverte. Ne
touchez aucune broche du socket

CPU.

3. Alignez le CPU sur le socket CPU. 4. Fermez le plaque et enlevez le cou-
Assurez-vous de tenir le CPU par la vercle plastique de protection.
base avec les contacts métaux vers
le bas. La clé d’alignement du CPU
s’aligne sur les bords du socket pour
garantir une bonne correspondance.
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5. Inspectez le CPU s'il est bien posé
dans le socket. Appuyez le levier et
verrouillez-le sous l'onglet de réten-
tion.

7. Localisez le connecteur de ventila-
teur de CPU sur la carte mére.

Régulierement étendez une couche
fine d’enduit thermique (ou une
bande thermique) sur le haut du
CPU, pour améliorer la dissipation
de la chaleur et protéger le CPU de
la surchauffe.

Placez le ventilateur sur la carte
meére avec les fils vers le connecteur
et les crochets adaptés aux trous sur
la carte mere.
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9. Poussez le ventilateur jusqu’a ce 10. Inspectez la carte mére pour assurer

que les quatres pinces soient bien que le ventilateur soit correctement
enclavées dans les trous sur la carte verrouillé en place.

mere. Appuyez sur le quatre cro-

chets pour fixer le ventilateur. Vous

entendrez un clic de chaque crochet

mis en position.

Carte mere ’_*_‘

Crochet

11. Finalement, attachez le cable du

ventilateur de CPU au connecteur du
ventilateur de CPU sur la carte.

.

Impontant

Ne touchez pas les broches du socket CPU.

Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systeme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU avec
le couvercle plastique couvrant le socket. (montré dans Figure 1)

Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur de CPU pour plus de détails
sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de I'ordinateur
est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez utiliser celui ci plutét
que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mére. Le panneau Entrée/
Sortie arriére doit se fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les
socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte meére et sécurisez la
carte mére avec les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L'emplacement des trous
taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous
référer au manuel de votre boitier ordinateur.

"aJollle 910G /e9aug

nesuued np snoJj so| oeAe Jsubije,s

JusAIop ||

"Janoq Np oIalIe,| SIoA

2119 JUBAIOP BI0S /ea.uT spod seT

EBEAE) (EEEEEEEEEEEEA N =x: 0 I F R B EE EBEE EEEEN

Impontant

* Installez la carte meére sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mere, veillez a n’avoir aucun contact entre la
carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la
boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Connecteurs d’alimentation
JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez
le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le con-
necteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur
le connecteur d’alimentation de la carte mére.

JPWR?2 : Connecteur d’alimentation du ATX 4-pin

Ce connecteur fournit I'alimentation au CPU.

Impentant

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimentations
ATX afin garantir une opération stable de la carte mére.
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Mémoire
DIMM1~4 : Emplacements de mémoire DDR3

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/
service/test-report

DDR3 : ‘
240-pin, 1.5V ‘ [ |

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Régle de population en mode double-canal

En mode de double-canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
simultanément deux lignes de données. L’activation du mode double-canal peut
améliorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations
suivantes pour connaitre les régles de population en mode de double-canal.

O ===

= AR | (11013

H0 |nstallé
H Vide

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2. Vous de-
vez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3
DIMM.

» Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d’installer les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité.

» A cause du développement de la ressource des puces, le systeme ne détectera que
jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont installés
avec des modules de mémoire de 8GB.
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Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur le c6té.
Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement DIMM. Le module
de mémoire possede une seule encoche en son centre sur le bas et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la maniére convenable a 'emplacement DIMM.

2. Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM. Les
pinces plastiques de chaque c6té de 'emplacement DIMM se ferment automatique-
ment lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un
clic.

3. Veérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les
pinces de 'emplacement DIMM sur les cotés.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

PCI_E1~E4 : Emplacement d'extension PCle

L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

Impoerntant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.
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Connecteurs internes
SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs
d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

N
A

A\

* Le schéma de carte meére dans la figure n’est qu’a titre de
référence.

SATA1~2 (6Gbs)
SATA3~6 (3Gb/s)

» De nombreux périphériques SATA ont besoin d’un céble d’alimentation. Ce type de
périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d’état solid (SSD), et
les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des
périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats.
Référez-vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de SATA a 90°. Autrement il entrainerait une perte de
données pendant la transmission.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN,SYSFAN1~2 : Connecteurs d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V.
Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel de systeme intégré, vous devrez
utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler le ventila-
teur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ven-
tilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu de se connecter
a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe quel connecteur
de ventilateur systéme.

SYSFAN1~2 >

Impoenrtant

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

* Le connecteur CPUFAN supporte le contréle Smart Fan. Vous pouvez installer
I'utilitaire Control Center Il qui contrélera automatiquement la vitesse du ventilateur
selon la température actuelle.

» S'il n’y pas assez de ports sur la carte mére pour connecter tous les ventilateurs du
systeme, adaptateurs sont disponibles pour connecter directement a I'alimentation.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n‘'endommage les lames
de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mCon-
nectors attachés afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils du boitier
aux mConnectors et puis connectez les mConnectors a la carte mére.

Impontant

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication de mCon-
nectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont con-
nectés au JFP1 a l'origine.

Fr-19



Carte mére MS-7756

JUSB4 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu'a
titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

Impontant

* Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JUSB1~3 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que
lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs
MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu'a
titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

Impentant

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.

JCI1 : Connecteur Chassis Intrusion

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-
tiver l'alerte.

N
V) W
& i
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JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est con-
forme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.

Module TPM est en option

* Le schéma de carte mere dans la figure n'est qu'a
titre de référence.
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JCOM1 : Connecteur de port sérial

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.

JLPT1 : Connecteur de port Paralléle

Ce connecteur sert & connecter un support de port paralléle optionnel. Le port paral-
lele est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced Parallel Port
(EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JDLEDS3 : Connecteur Voice Genie (en option)

Ce connecteur sert a relier le module Voice Genie de contréle de voix (en option).
Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

JTURBO1 : Connecteur de panneau MultiConnect (en option)

Ce connecteur sert a connecter un panneau avant en option pour contréler OC Genie
et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus
de détails.

Y
0
8
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Cavaliers
JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer CMOS RAM.

5 8

Conserver les données  Effacer les données

Impontant

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le systéeme est
éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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Réglage BIOS

CLICK BIOS Il est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur
pour régler les paramétres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS I, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du sys-
teme tel que le nom CPU, la capacité DRAM, la version du systeme d’exploitation et du
BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauveg-
arder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer
sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise a jour de votre systéme.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéeme en éteignant puis en rallumant
en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour régulierement. La description ci dessous
peut donc étre légerement différente et ne doit étre considérée que comme une
référence.
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Vue d'ensemble
Entrer CLICK BIOS ll, il apparait I'écran suivant.

Information du

Surveiller la mSi systéme

température Menu de

démarrage

Temperature

Sélection du G ‘ =

=
mode
! STA,:I&Z&D ' O(:”(v?f;:‘eu

Barre priorité
de périphérique
( démarrage
Sélection du

menu BIOS |BS3RIl\[e BROWSER

Sélection de
(ORIIRRRISE menu BIOS

SECURITY

Ecran de menu

Les photos dans cette guide ne sont qu'a titre de référence et peuvent varier selon le
modeéle que vous achetez. Veuillez vous référer a I'écran actuel de votre systéme pour
les informations détaillées.

» Surveiller la température
Cette partie montre la température du processeur et de la carte mére.
> Information du systéme
Cette partie montre I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.
» Sélection du menu BIOS
Ces bloques servent a choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :
m  SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des
puces et des périphériques de démarrage.
®  OC-Cemenupermetl'ajustementdefréquences etdestensions. L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons les utilisateurs non-initiés a overclocker.
ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.
BROWSER - Cette fonction sert a entrer dans le navigateur MSI Winki.
UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise a
jour.
m  SECURITY - Ce menu de sécurité sert a restreindre |'accés aux paramétres de
réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger
votre systeme.
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> Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

> Menu de démarrage

Ce bouton sert a ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour
démarrer le systeme du périphérique instamment.

» Sélection du mode

La fonction vous permet de charger les modes d’économie d’énergie et d’overclocking.
»Ecran Menu

Cette zbne fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les paramétrages.

Barre priorité de périphérique démarrage

Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icones qui
s’allument indiquent la présence des périphériques.

Boot device priority

Haute priorité » Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icone a gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.

Sous-Menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de
certain champs, cela signifie qu’'un sous-menu
servant a modifier d’autres options est disponible.
Vous pouvez utiliser les fleches ( 1 | ) ou la souris
pour pour illuminer le champ puis appuyer sur
<Enter> ou double cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez
retourner au menu précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.

Aide général

CLICK BIOS Il fournit la fenétre Aide générale. Vous pouvez faire apparaitre cet écran
a partir de n'importe quel menu BIOS en appuyant <F1> ou cliquant HELP a la page
de réglages BIOS. La fenétre Aide montre les touches appropriées et les sélections
possibles des menus surlignés.
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Opération

CLICK BIOS Il vous permet de contrbler les réglages BIOS avec la souris et le clavier.
La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description
<t loe> \. Choisir un article
Bouger le curseur
<Enter> i\ Choisir une icone/ un domaine
Cliquer/ Double-
cliquer le bouton
gauche
<Esc> N Retourner au menu Exit ou revenir a la page précé-
lD dente d’un sous-menu
Cliquer le bouton
droite
<+> Augmenter la valeur numeérique ou faire un change-
ment
<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un change-
ment
<F1> Aide générale
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
<F10> Conserver les changement et réinitialiser
<F12> Conserver une capture d'écran au lecteur USB FAT/
FAT32
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

Temperature

CPU EE_"C

28T

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Imponrtant

* L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’'étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM Frequency

Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

» Adjust CPU Ratio

Ce menu controle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence interne du
processeur. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

» Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniqguement.

> Adjust CPU Ratio in OS

Activer ce menu pour permettre au ratio CPU de changer dans le systeme d'exploitation
a l'aide de MSI Control Center II.

> Internal PLL Overvoltage

Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

»EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de

performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur.
Ce menu apparaitra si vous installez un CPU supportant la technologie speedstep.
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> Intel Turbo Boost

Active ou désactive Intel Turbo Boost permettant un surcroit de performance CPU au-
dessus des spécifications (lorsque I'application exige I'état de la performance la plus
haute du processeur).

»OC Genie Button Operation
Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.

» DRAM Frequency
Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comporte-
ment d'overclocking n'est pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

»DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrlé par TEEPROM SPD (Serial Presence Detect)
du module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suivant
“Advance DRAM Configuration” est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration
du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le
sous-menu “Advance DRAM Configuration” manuellement.

» Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate
Ce réglage contrble le taux d’ordre DRAM.

»tCL
Il controle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de
I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

>tRP

Cette fonction contréle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
est autorisé a pré-charger. S’il n’'y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre in-
complet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonction s’applique
seulement quand le systeme utilise de la DRAM synchrone.

»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire
une cellule de mémoire.
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»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données
et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont 1/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

»tRRD

Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

»tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.

»tFAW
Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).

»tWCL
Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing de
mémoire avancée pour chaque canal.
»GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver 'overclocking de graphics intégrés.
»GT Ratio
Ce réglage controle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les graph-
ics intégrés en combinaison de différentes fréquences.
» Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence graphique intégrée. Lecture uniquement.

»Spread Spectrum
Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference) en réglant les impultions.

Impoentant

» Sivous n‘avez pas de probléeme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systeme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train

d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocke.
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> CPU Core Voltage/ DRAM Voltage.
Ces menus servent a ajuster les tensions.

» Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Ces menus montrent les tensions actuelles. Lecture uniquement.

» Overclocking Profiles
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels a ROM pour profil choisi.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

» Overclocking Profile Save to USB
Sauvegarder le profil d’overclocking actuel sur un disque flash USB.

» Overclocking Profile Load from USB
Charger un profil d’overclocking depuis un disque flash USB.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les
fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le
modele est n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

» CPU Technology Support

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les

technologies du CPU installé. Lecture uniquement.
» MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les
réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le
modele et n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

» DIMM1~4 Memory SPD

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-

formations de la mémoire installée.

»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

> Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.
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> Limit CPUID Maximum
Il est prévu de limiter la vitesse annoncé aux systémes d’opérations anciens.

» Execute Disable Bit

Il permet de prévenir des attaques de type “buffer overflow” de certains virus ou
worms essayant d’exécuter des codes pour endommager votre systéme. Il est re-
commandé de toutjours le garder activé.

> Intel Virtualization Tech

I améliore la virtualisation et permet au systeme de fonctionner comme de multiples
systeme virtuels. Référez-vous au site officiel pour plus d’information.

> Intel VT-D Tech

Cet fonction sert a activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus
d’information veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

» Power Technology

Cette fonction vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

» C1E Support
Activer cette fonction pour réduire la consommation d’énergie du CPU lors de I'arrét.
Tous les processeurs ne supportent pas la fonction Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Il surveille le CPU actuel ainsi que sa consommation d'énergie. Si elle surpasse un
certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez
overclocker votre CPU, mettez le en désactivé.

> Intel C-State
C-state est un paramétrage du management de I'alimentation qui détecte lorsque le
systéeme est arréter et ainsi diminue la consommation d’alimentation.

» Package C State limit
Cette fonction vous permet de choisir un mode C-state.

» Long duration power limit (W)
Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

> Long duration maintained (s)

Cette fonction vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite d’alimentation
d’une longue durée.

> Short duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

» Primary/ Secondary Plane Current value

Ces domaines vous permettent d'ajuster la sur-valeur actuelle du CPU (primaire
niveau)/ iGPU (secondaire niveau) pour le ratio turbo.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Ces domaines vous permettent d'ajuster la limite d'alimentation turbo du CPU
(primaire niveau)/ iGPU (secondaire niveau) pour turbo boost.
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Mettre a jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre a jour le BIOS en utilisant I'utilitaire Live

Update avant d'entrer dans le systéme d'exploitation. Live Update mettra a jour le BIOS

automatiquement lorsqu'il est connecté a I'Internet. Pour mettre a jour le BIOS avec

I'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update |l sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit étre
installé).

LiveUpdate

lit connections

U can activate the connection by clicking
- | this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.
3. Cliquez le bouton suivant n

4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers
appropriés.

LiveUpdate.

pdate information :

'S information :

Verification :

v
v
Jownload ROM file c
c

Status:
67%

Confirmation

Imponrtant

Ne mettez pas a jour votre BIOS si le systéeme fonctionne bien.
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Information Logiciel

Sortez le Disc ‘Pilote/Service’, qui est inclus dans la boite de la carte mére et placez-le
dans le lecteur optique. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur
le pilote ou sur I'utilitaire et suivez les instructions a I'écran pour l'installation. Le Disc
‘Pilote/Service’ contient :

- Menu Pilote : Il montre les différents pilotes disponibles. Choisissez les pilotes que

vous souhaitez installer.

- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte

meére.

- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
Menu d’information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit
MSI.

- Menu de sécurité : Il fournit la programme d’antivirus.

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une
meilleure performance du systéme.

Installer Winki

Les fonctions BIOS BROWSER et UTILITIES exigent l'installation préalable de Winki,
veuillez installer d’abord I'application “Winki” sur le disque dur sous Windows. Vous
pourrez ensuite accéder ces fonctionnalités en cliquant dans CLICK BIOS Il sur leurs
boutons respectifs.

Pour installer Winki, veuillez suivre les étapes suivantes:

msi %

mainboard
OTHERS

CHIPSET

1. Allumer votre ordinateur et entrer dans le systéeme d’exploitation Windows.

2. Insérez le disque ‘Pilote/Service’ dans le lecteur optique. Le menu d’installation
apparait.

3. Cliquez I'onglet Driver.

4. Cliquez le bouton OTHERS.

5. Choisissez Winki pour démarrer 'installation.

6. Lorsque l'installation est terminée, redémarrez votre ordinateur.
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XapaKkTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Moppepxkka npoueccopoB

= [Nopaepxka npoueccopos Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Celeron®
3-eil reHepauum gns passema LGA 1155
(Cnucok nogaepxmBaembix NPOLECCOPOB MOXHO HAWTK Ha cainTe
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncet

m |ntel®Z77/ Z75/ H77

MNamaTtb

m 4x cnota DDR3 DIMM c nopgpepxkoii mogynei DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/
2133*(0OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (Z77MA-G43/ Z75MA-G43, 32I'b
Max.)

m 4x cnota DDR3 DIMM c noggepxkov mogynen DDR3 1600/ 1333/ 1066 DRAM
(H77MA-G43, 32I'b Max.)

m [ogaepkka AByxkaHanbHoro pexxuma, gsa DIMM Ha kaxablin kaHan
(*OC = OverClocking — pa3roH, [OMOMHUTENbHblE CBEAEHUSI O COBMECTUMbIX
KOMMOHEHTAaXx CM. Ha
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Mogpepxka LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Ha ocHoBe Realtek® RTL8111E
Ayano

= BceTpoeHHbii HD-ayanokogek ot Realtek® ALC892
® 8-kaHarnbHbIN 3BYK C TMOKUM NepeHasHa4YeHneM pasbemMoB
m [Nopgaepxka THX

SATA

m 2x pasbema SATA 6I'B/c (SATA1~2) Ha ocHoBe Intel®Z77/ Z75/ H77
m 4x pasbema SATA 3I'b/c (SATA3~6) Ha ocHoBe Intel®Z77/ Z75/ H77

RAID
m SATA1~6 nogaepxuatoT Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x nopTa BBOAa-BbiBoAa USB 3.0 Ha 3agHeli naHenu (Ha ocHoBe Intel® 277/ Z75/
H77)
® 1x pasbem USB 3.0 Ha nnate (Ha ocHoBe Intel®Z77/ Z75/ H77)

Multi-GPU
® MNogpepxka TexHonorum AMD® CrossFire™
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Pasbembl

B PagbeMbl Ha 3aAHeln naHenu
- 1x PS/2 nopt knaBuatypbl

1x PS/2 nopT mblim

4x nopta USB 2.0

2x nopta USB 3.0

1x nopt LAN

1x nopt VGA**

1x nopt DVI-D**, ¢ nopaepxKor makcumarnsHoro paspelieHust 1920x1200
- 6x ayamopasbemoB
(** Ota nnatdopma nogaepxmBaeT PYHKLMI0 ABYX-AUCTINES Yepes ABYX rpadonyeckmx
nopTa BbIXoAa Ha nnate).

B Pagbembl Ha nnate
- 3x pasbema USB 2.0

1x pasbvem USB 3.0

1x pasbem moayna TPM

1x pasbem nocnegoBaTenbHOro nopra

1x pasbem napannensHoro nopta

1x ayavopasbem Ans nepegHel naHenu

1X pasbem AaTunKka OTKpbIBaHUS Kopryca

1x pasbem MultiConnect Panel (onunoHansHo)

1x pasbem Voice Genie (onumoHansHo)

Cnotbl

m 1x cnot PCle 3.0 x16, PCI_E1, nogaepxuBaeT ckopocTb nepegayn gaHHoix PCle
3.0 no x16

m 1x cnot PCle 2.0 x16, PCI_E4, nogaepxvBaeT ckopocTb nepegaym gaHHbix PCle go
2.0 x4

m 2x cnota PCle 2.0 x1
dopm-chakTop
® Micro-ATX (24.4 cm X 24.4 cwm)

OTBepCTNSA NOJ YCTAHOBOYHBIE BUHTHI
B 8X KpenexHbIX OTBEPCTUM

MomoLb B NprobpeTeHun JONOMHUTENBHBIX aKCeccyapoB U Noucke HoMepa M3aenus
MOXHO HaWTW No agpecy http://www.msi.com/index.php
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KpaTkoe pykoBoACTBO Mo pa3bemam

Pasbembl
Ha sagHel
naHenu

JCcom1
PCI_E3 —

JTPM1

PCI_E4

EEEEE | [BRER

DIMM3
DIMM
JPWR2 CPU 2 DIMM4
DIMM!1
SYSFAN2 CPUFAN SYSFAN1
i3]
H
&—— JTURBO1
@T— JPWR1
£ JusB4
Jeci
D B— SATA1/ 2
— SATA3/ 4
7
] — SATA5/ 6
[BEBE] 5T EEEEE—— JFP1

JAUD1

JLPT1

JDLED3

JFP2

JUSB1/2/3

Ru-4



CnpaBo4HOe PyKOBOACTBO MO pasbemam

MpaeHTndmkaluoHHoe Twn pasbema Howmep
nMmsi pasbema CTpaHuLbl
3agHasA naHens Ru-6
CPU Pasvem ans npoyeccopa LGA1155 Ru-8
CPUFAN,SYSFAN1~2 PasbeMbl nuTaHus gns BeHTunsitopa Ru-18
DIMM1~4 Pasbembl ana mogyns namatu DDR3 Ru-14
JAUD1 Ayano pasbem nepegHein naHenm Ru-22
JBAT1 Mepembivka copoca CMOS Ru-25
JCI1 Pasbem Ansa gatyvka BCKpbITUSE Kopnyca Ru-21
JCOM1 Pasbem nocnepgosatensHoro nopra Ru-23
JDLED3 Pasbem Voice Genie Ru-24
JFP1, JFP2 Pasbembl nepegHer naHenu Ru-19
JLPT1 Pa3sbem napannensHoro nopta Ru-23
JPWR1 24-KOHTaKTHbIN pazbeM nutaHusa ATX Ru-13
JPWR2 4-KOHTaKTHbIN pa3bem nuTaHusa ATX Ru-13
JTPM1 Pasbvem Mopynst TPM Ru-22
JTURBO1 Pasbem MultiConnect Panel Ru-24
JUSB1~3 PaszbeMbl Ans BbIHOCHBLIX NnaHok USB 2.0  Ru-21
JUSB4 Pasbem ans BbiIHOCHbLIX nnaHok USB 3.0 Ru-20
PCI_E1~E4 Cnotbl pacwuperust PCle Ru-16
SATA1~6 Pasbembl SATA Ru-17
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Pasbembl Ha 3agHen naHenu

MbiLlb Cetb MopT VGA @ O

= = = L
ﬁm_\mﬁ MopT USB 2.0 @@@ Bxon RS-8bixon
E Q

Bbixbn CS-sbixon

-
= = == cEE-Jo | O O "
[ b
Knasuatypa  Mopt USB 2.0 MopT USB 3.0 MopT DVI-D

> PazbeM MblLLn/knaBuaTypbl
CraHgapTHsblii pasbem DIN PS/2° ana nogknioyeHUs MblLUn/KnaBmaTypbl C MHTEPdEencom
PS/2°.

> CeTb
CraHgapTHbIn pasbeM RJ-45 npegHasHaveH ANS entoi—I o 3eneHbiii/
NOAKMOYEHNS K NOKaNbHOW BbIYUCIUTENBHOW CeTn i;:l} OpatxeBblit
(LAN).
Wupukatop | Liset CocrosiHne Ycnoeue
vHavkaTopa
INeBbin KenTbin Bebikn. Mopkntoyenne k LAN oTcyTcTByeT.
Bkn. (roput MopknioyeHne K ceTn yCTaHOBMEHO.
MOCTOSIHHO)
Bkn. (Muraer) Komnbtotep 0bMeH1BaeTCs AaHHbIMM C APYTM KOMMBbIOTEPOM B CETU.
Mpas.biii 3eneHblit Bblikn. CkopocTb Nepeaayn AaHHbIx 10 Méut/c
Bkn. CkopocTb nepeaaun gadHbix 100 Méut/c
OpaHxeBbllii | Bkn. CkopocTb nepeaayn gaHHbIx 1000 Méut/c
»Mopt USB 2.0

Mopt USB 2.0 npegHasHaveH ansa nogkntodeHns USB 2.0-ycTpoicTs, B 4acTHOCTH,
KnasmaTypbl, Mblwmn 1 apyrnx USB 2.0-COBMECTUMbIX YCTPOWUCTB.

> Mopt USB 3.0
MopTt USB 3.0 o6paTHO coBmecTuM ¢ ycTporictBamm USB 2.0. MNogaepxka nepegayn
[OaHHbIX CO ckopocTbio Ao 5 6ut/c (SuperSpeed).

BHUMAHNE

[ns ucnonb3oBarus yctporicts USB 3.0 ux cneagyet nogkntoyats k nopty USB 3.0.
WUcnonbsyembivi USB-kabernb gomkeH 6biTb coBMecTuM co ctaHaapTom USB 3.0.
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> Mopt VGA
Paszbem DB15 rHe3goBoro tuna Ansi NoAgKMoYeHUs MOHUTOpPA.

> Mopt DVI-D

KonHnektop DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) nossonsier nogkntounte LCD
MoHMTOpP. OH obecrneunBaeT BbICOKOCKOPOCTHOE LMMPOBOE COedMHEeHUe Mexay
KOMMbIOTEPOM 1 AncnneeM. [N noako4YeHNs MOHUTOpa, MPOCTO NoAKNoYMTe kabenb
MOHUTOpa K KoHHekTopy DVI-D, a Takke ybeanTtecb B TOM, YTO ApYrol KoHew, kabens
NpaBUNbHO COEAMHEH C MOHMUTOPOM (CM. PYKOBOACTBO MONb30BaTens MOHMTOPa Ans
nony4eHns JONOMHUTENBHOM MHpopmMaLmn).

BHUMAHNE

Wnteppevicel gucnnes VGA wu DVI-D Ha cuctemHoui nnate paspabotaHbl Ans
ncnonb3oBaHus B kadectse IGP (Integrated Graphics Processor). Ecnv Bbl ycTaHOBMN
npoveccop 6e3 BCTPOEHHOro rpaghu4eckoro Yuna, 311 nopTel pabotaTte He byayT.

> Ayamopasbemsl
3Tn paszbeMbl UCNOMb3YOTCA ANS NOAKMIYEHNST ayanoyCTponcTB. LiBeT pasbema
yKa3bIBaeT Ha ero OyHKLMIO.
m  [onybon — nNuHenHbIM BXOA: Vicnonb3yeTcs ANst NOAKMOYEHUS K BHELUHUM
ayavoycTponcTBam.
®m  3enéHbii — NUHENHbIN BbIXoA4: Vicnonb3yeTca Anst NOAKMOYEHUS AUHAMUKOB
WU HAYLLHUKOB.
B P030BbIl — MUKPOOH: icnonb3yeTcs Ans NogkmoveHns MUKPOdoHa.
B YEpHbIi — BbIxog RS: JInHenHbIn Bbixog 06beMHOro 3Byka Ha Thinosble AC B
pexumve 4/ 5.1/ 7.1.
m  OpanxeBblli — Bbixog CS: JInHenHbIV Bbixod 06bEMHOro 3Byka Ha
ueHTpanbHyto AC 1 cabeydep B pexume 5.1/ 7.1.
m  Cepbli — BbIxog SS: JlvHelHbIV BbiIxo4 06bemMHOro 3Byka Ha 6okosble AC B
pexume 7.1.
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CPU: Pasbem npoueccopa LGA1155

4 N\
Mpoueccop cdopm-caktopa LGA 1155

Ha noeepxHoctn CPU LGA 1155
MMetoTCS Ba KtoYa COBMELLIEHUS U
XEeNTbI TPEeyronbHWUK, NoMoraoLlye
npaBunbHo pasmecTntb CPU Ha Kntou coBmeLLeHn
mMaTepuHckon — nnate.  KenTblin
TpeyronbHUK ykasbiBaeT KoHTakT 1.

|

XKenTblid TpeyronbHUK
ykasbiBaeT KoHTakT 1

. /

BHUMaHNE

lMeperpeB

lNeperpeB MoOXeT cepbE3HO MOBPEAUTL LIEHTParbHbIV npoyeccop. Bceraa nposepsivite
paboTtocrnocobHocTe BeHTUnATOpa, 4Tobbl 3awmtute CPU ot neperpesa. [ns
ynyyLeHns TernnooTeoga HeobxoanMo HaHeCTu CrIou TennonpoBOAsLLeN nacTel (M
TenIonpoBOAsILLEN JTIEHTbI) MEXAY MPOLEeCCOPOM U PaanaTopoM.

3ameHa CPU
Mpu 3ameHe CPU, Bo nsbexxaHue ero noBpexneHus, 0653atefibHo OTKIIYNTE UCTOYHUK
MUTaHUS VI BbIHLTE BUSIKY BII0Ka MUTaHUS U3 3a3eMHOV PO3ETKMU BHavare.

Overclocking (PasroH)

Ota cuctemHasi nnata paspabotaHa ¢ y4eToMm BO3MOxHocTu “PasroHa” (Overclocking).
Tem He MeHee, npu pasroHe HeobxoauMo ybeauTbCs, YTO WCHOMb3yemMble
rnonb30BaTesnieM KOMIMOHEHTbI MOAAEPXUBAKT HeCcTaHAapTHble napameTpbl paboTsl.
lNponsBognTenb He pekoMeHayeT NCMoMb30BaTh MNapaMeTpbl, BbIXOASALLME 3a Npeaerbl
TEXHUYECKUX XapaKTepucTuK yCTpoucTB. [lpon3BoauTens Tak Xe He rapaHtupyet
OTCYTCTBUE MOBPEXAEHNI U APYIre PUCKU, BbI3BaHHbIE HECTaHAapTHEIMY napameTpamu,
BbIXOAALMMM 3@ NPEAEIbl TEXHNYECKUX XapaKTepUCTUK.
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YcraHoeka CPU u BeHTUnsTopa

Mpu ycraHoBke CPU ybegutecb, 4YTO Ha HEM YCTaHOBIEH BEHTUNATOP,
npegoTBpaLLaoLwmin neperpes npoteccopa. MNpy ycraHoBke pagunatopa/BeHTUnaTopa
He 3abyabTe HaHecTn Ha CPU TepmonacTty, ynydllaroLlyto Tennonepeaady.

[nsi NpaBWnbHOW YCTAHOBKM BEHTUNATOPA W MpoLeccopa BbINOMHUTE crnegyowme

Aenctena. HenpaBunbHas ycTaHOBKa MOXeT npuBecTn K nospexaeHnto CPU n

CUCTEMHON nnaThbl.

1. OTuyenute  pbl4axkok  uKcaumm 2. Tpw nepeBoge pblvaxka dukcaumum
M MNOOHUMWTE €ro B MONHOCTbIO B MOMOXEHWE MOSIHOrO PacKpbITUS,
OTKPbITOE MOMNOXEHUE. aBTOMaTUYeCcKn nogHMmaeTcst

M npwkumHas nnactuHa.  He
JoTparuBanTecb [0  KOHTaKTOB
NpoLEeCCOPHOro pasbema, 4ToObI
He MoBpeauTb UX.

3. Tlocne npoBepkn nNpaBUIIbHOCTM 4. CHUMUTE MNacTUKOBYHO 3arnyLuky u
opvieHTauum npotieccopa OMyCTUTE MPWDKUMHYIO MMAaCTUHY.
OHOCUTENbHO COKeTa, YCTaHOBUTE
ero B pasbeM. [lepxaTb npoLeccop
pekoMeHayeTca TOMbKO 3a  Kpast
ero OCHOBaHWS. [MpoBepbTe
NpaBUNbLHOCTb pacrnonoxeHus
KMtoYeri COBMELLIEHMS.
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MS-7756 CuctemHas nnata

5. TlposepbTe npaBunbHOCTb 6. HaHecuTe TOHKMIA POBHLIA CroW
pasmelleHus CPU. Onyctute TepmMonacTtbl (MMM TEPMOSEHTY) Ha
pblyaXok cukcaTopa n 3akpenuTe BepxHioto yacte CPU. 3T10 ynyywmt
€ro 3a YLLUKO Kproyka dhukcaumm. TENnooTeoa " npegoTBpaTuT

neperpes CPU.

7. Hangute pasbem BeHTUnsTopa CPU 8. Pasmectute pagunaTop Ha
Ha MaTepuHCKON nnaTe. MaTepuHCKOW nnate TaK, 4ToObl
nposoaa BEHTUNATOpPa Obinn
HanpaBneHbl B CTOPOHY pasbema
Ons  BeHTUnsATopa, a dmKcaTopbl
coBnaganM C OTBEPCTMSIMM  Ha

MaTepuHCKON nnare.
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9. Haxmute Ha  3awenku  Ans 10. OcmoTpuTE MaTepuHcKylo nnaty u
3aKpenneHus BEHTUNSTOpA. NpoBepbTEHAAEKHOCTb3aKpenneHms
3alenkuBaHue Kaxgoro n3 BCEX (PMKCATOPOB.

HMX  [OMKHO  COMPOBOXAATbCS
XapaKTepHbIM LLENYKOM.

MartepuHckas ’_*_‘
nnata

PdukcaTop

11. MopkntounTe Kabenb BeHTUNATOpa
CPU K pasbemy nuTaHus
BeHTUnaTopa CPU Ha nnarte.

* He ,qorparMBaﬁTer A0 KOHTakToB IpoLecCcopHoro pa3rema, YyTObbI HE nospeanNTb
ux.

* llepes BkoYEHNEM CUCTEMbl 06SI3aTeNIbHO MPOBEPbTE HaAEXHOCTb YCTaHOBKM
BEHTUNATOPA OXNAXAEeHUs poLeccopa.
B cnyyae ecnu npoyeccop He yCTaHoBIIeH, He 3abyAbTe 3aKpbiTb MPOLECCOPHBbI

paszbeM 3aLUUTHOM KPLILLKOW. OTO MOMOXET u3bexartb MOBPEXAeHUsI KOHTaKTOB.
(nokasaHo Ha puc. 1)

* I'Io,qpob'Hoe ornncaHne yCTaHOBKU CUCTeMbl OXNlaXgeHus npouyeccopa CM. B
HAOKyMeHTauun K JaHHOMY BEeHTUITATOPY.
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OTBepCTVIFI noA yCtTaHOBOYHbIE BUHTbI

lMpn ycTaHOBKE MaTepUHCKOM nnaTbl CHayana ycTaHoBMTE Heobxoaumble AN
MaTEPUHCKOW NnaTtbl HOXKM Ha LWaccu B cuctemHoM bnoke. Ecnu k cuctemHomy 6moky
npunaraeTcs 3agHsas NaHens NOPTOB BBOAA/BbIBOAA, 3aMEHWTE €€ NaHenblo, BXOASLLEN
B KOMMMEKT MaTepUHCKOW nnaTtbl. OTa naHenb nerko pasMeLlaeTcsi B CUCTEMHOM
6noke n He TpebyeT dukcaumm BuHTaMm. COBMECTUTE HOXKM LUAcCU C OTBEPCTUSAMMU
AN BMHTOB HAa MAaTepWHCKOW nnate W 3akpenute MaTepuHCKyl MnaTy BUHTaMW,
npunaralowmmMmcsa K cuctemHomMy 6noky. PacnonoxeHve oTBEpCTUA NOA KpenexHble
BUHTbI HA MaTEpVHCKOM nnate noka3aHo Hwxe. [ononHuTenbHble CBeAEHWS CM. B
PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY BrOKy.
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BHUMAHNE

* YcTaHoBKYy MaTepuHCKOM rnaTtbl Crie[yeT BbIMOMHSATb Ha POBHOM MOBEPXHOCTY,
o4uLLeHHOV OT Mycopa.

* Bo usbexaHve noBpexaeHuss MaTepUHCKON MaTtbl, ee dMeKTpuyeckasi cxema He
[OImKHa conpukacaTbCsl C CUCTEMHbIM 6710KOM. OTO JOCTUraeTcsl C MOMOLLbH HOXEK
7151 yCTaHOBKU.

« [lpoBepbTe HaAEXHOCTb 3aKperyieHusi BCeX MeTannuyeckux petanedi Ha
MaTepuHCKOM nnate u BHYTPU cUCTEMHOro 6roka. B npotuBHom cryyae MoXeT
BO3HUKHYTb KOPOTKOE 3aMblKaHWE 1 MOBPEXAeHNe MaTepUHCKOM nnarbl.

Ru-12



AnekTponutaHue

JPWR1: 24-koHTaKkTHbIA pasdbeM nutaHus ATX

OTOT pasbeM MO3BONAET MNOAKMIOYNTL 24-KOHTaKTHbIA pasbeM nutaHus ATX. MNepen
NOAKMHOYEHNEM UCTOYHMKA NMUTaHWS YOEaMTECh, YTO €ro KOHTaKTbl M pa3beM Ha nnate
NpaBUNbHO COPUEHTUPOBaHbI. 3aTeM MIOTHO BCTaBbTE €ro B pa3beMm Ha CUCTEMHOM
nnate. Mpu NpaBUNbLHOM BbINOMHEHUW COEAMHEHWS!, buKkcaTop Ha CUIIOBOM kabene
[OIMKeH 3akpenuTb kabenb B pa3beMe MaTepUHCKON nnaThbl.

JPWR2: 4-koHTaKTHbI pa3beM nuTaHus ATX
Pasbema nuTtaHusa npoueccopa.

[ns obecnieyeHuns ctaburbHo paboTbl MaTepPUHCKOM nnaThl MPOBEPbTE HAAEXHOCTb
MOAKIIOYEHUsT BCEX CUIOBbIX Kabereli kK cooTBeTCTBYtoLemy 610Ky nutaHust ATX.
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Mamatb
DIMM1~4: Cnotbl namsaty DDR3

Cnotbl DIMM ucnonb3ytTcst Ons ycTaHOBKM Mopgynei namatu. [logpobGHyto
MHOPMaLMIO O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTaX CM. Ha cainTe

http://www.msi.com/service/test-report

DDR3

240-KOHTaKTOB,

18V l I 1 ]
48x2=96 KOHTaKTOB 72x2=144 koHTakTa

MpaBuna yctaHOBKM Mopyrnel naMaTv ans paboTsbl B
OBYXKaHanbHOM pexume

B ABYXKaHalrilbHOM pexume mMoaynn namatu Moryt OoA4HOBpPEeMEeHHO nepenaBaTtb U
nonyydaTtb AaHHble NO ABYM KaHalam LWWHbI. |_|pl/| MCcNoJsib30BaHUN ABYyXKaHanbHOro
pexunmMma nosbllaeTcda npon3BoAUTESNIbHOCTb CUCTEMbI. Hwxe npueeaeHbl npasuna
3anosiHeHna CrnoToB NamMAaT ana pa6OTbI B ABYXKaHalIbHOM peXxunme.

O

@ T T T

B i TV

850 YcTaHoBMEHO

L1 [Hesno nyctoe

* Mogynu namsitn DDR3 He B3anmosameHsiembl ¢ mogynsmu DDR2; ctaHaapt DDR3
He noaaepxvBaeT obpaTHYH COBMeCTUMOCTb. Bcerpa yctaHasnuBaiite mogynu
namstu DDR3 B rHeaga DDR3 DIMM.

» [lns obecneyveHus ctabunbHoM paboTsl CUCTEMbI JOKHBI UCMOIb30BATLCS MOAYIN
nUTaHUsi O4HOro THNa v O4MHaKOBOV eMKOCTM.

* BBMﬂy orpaHu4yeHwui YurnceTta, Korga B Kaxaom pasbeme yctaHoBJlieH 8re MoyAayIb,
MakcuMalsibHO onpegerigaeMmoe Kosiim4ecTBo naMsAaT COCTaBlIAEeT HeroJIHbIe 32re.
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YcTaHoBKa Moaynei namsitu

1. Pas6nokupyiite DIMM cnoT, pa3seds 3axvMbl B CTOpPOHbl. BcTaBbTe mopaynb
namsaTtu B crnot DIMM BepTukanbHo. Ha Mogyne namaTtv uMeeTcsl CMeLLeHHas oT
LeHTpa BbleMKka BHM3y, Gnarogapsi KOTOPOW ero MOXHO BCTaBWUTb B rHe3go DIMM
TONMbKO OnpeAesieHHbIM 00pa3om.

2. BcraBbTe mopyne namsatn B cnot DIMM go ynopa. lMpu npaBunbHON ycTaHOBKe
MOAynS, NNacTUKOBble 3bDKMMbI C OOOMX CTOPOH OT CroTa, aBTOMaTUYecKu
3aKPOKOTCS C XapaKTEPHBIM LLIENTYKOM.

3. BpyuHyto y6eautech, 4To Moaysb 3akpenneH B criote DIMM 3aLenkoi co CTOPOHbI
3axuma.
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Cnotbl pacumpeHus

ﬂaHHaﬂ MaTepuHcKaa nnarta COAEepPXUT HEeCKOSIbKO CIoTOB AN nnaT paclunpeHud,
TaKUX KaK OAUCKpeTHble BUaeO 1 ayano KapThbl.

PCI_E1~E4: Cnot pacwupenus PCle

Cnot PCle nogaepxusaeT kapTbl paclumperus nitepdgeiica PCle.

PCle 3.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x1 Cnot

lNpn gobasneHun unu n3BrneYeHny Nnart pacLUMpeHnsi BCcerga BbIKioYanTe nutaHme n
BbIHUMAWTE LUHYP NUTaHWs U3 po3eTkun. [1pouTUTe AOKYMEHTAaUMI0 Ha KapTy pacLUMpeHusi
U BbINOMTHUTE HEObXoA4VMbIe annapaTHble WUiu MporpaMMHbIe YCTaHOBKM Ar1sl AaHHOM
nnaTbl, Takne Kak nepemblyku, nepekmoydatenn i koHgurypauuo BIOS.
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Pa3bemsbl
SATA1~6: Pazbem SATA

[aHHbIi pa3bem sIBMSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom SATA. K niobomy
pasbemy SATA MOXHO nofknouutb ofHo yctpoictBo SATA. K yctpoiicteam SATA
oTHocsiTest auckoBoabl (HDD), TBepaoTenbHble HakonuTenn (SSD) n onTuyeckue Ancku
(CD/ DVD/ Blu-Ray).

SATA1~2 (6I6/c)
SATA3~6 (3r6/c)

* Muorum yctpovictBam SATA Takke Heobxoaumo npsiMoe MOAKMYeHne K brioKy
muTaHus. B ux uucno BxoasT guckoBogbli (HDD), TBepaoTerbHble Hakonutenu
(SSD) n ontnyeckue guckn (CD/ DVD/ Blu-Ray). JononHutenbHbie CBEAEHWS CM. B
PYKOBOACTBE NOMb30Batesisi K KOHKPETHOMY YCTPOVCTBY.

* Bo MHorux cuctemHbix 6riokax KpynHble yctpovictBa SATA, B yactHoctu, HDD,
SSD un onTtnyeckue AMCKU, HEOBXOAMMO 3aKpernsite BUHTaMW. [OrnonHuUTeNbHbIe
WHCTPYKLMM 110 yCTaHOBKe npeAcTaBrieHbl B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GrIoKy win
yctpovictBy SATA.

* Wsberavite nepernbos kabenss SATA Ha 90 rpagycos. B npotvBHoM criy4yae mMoryT
BO3HUKHYTb NOTEPU AaHHbIX Mpy nepeaade.

* Pasbembl, Ha oboux KoHuyax kabensi SATA, naeHTn4Hbl. OpgHako, A4rs 9KOHOMUMU
MecTa K MaTePUHCKOM nnaTte peKoMeHAyeTCs NOAKIIYaTk MIOCKUI pasbem.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Pasbembl MUTaHUs BEHTUNATOpAa

B pasbemMbl nuUTaHusi Ansi BEHTUNSITOPOB paspellaeTcsl yCTaHOBKA BEHTUNSITOPOB C
nutaHvem +12 B. Ecnun Ha cuctemHor nnate umeetcs ymncet MoHUTOpa CUCTEMHOro
obopyaoBaHus, Bbl JOMKHbLI UCNOMb30BaTh CrieyuanbHO pa3paboTaHHbIi BEHTUMATOP
C A4aT4YMKOM CKOPOCTU, YTOObI MCMONb30BaTh yrNpaBfeHne BEHTUNATOPOM MpoLeccopa.
He 3abyabTe NOAKMOYUTbL BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPbLI. HekoTopble CUCTEMHbIE
BEHTUNATOPbI MOryT ObiTb HE MOAKMIOYUTL K CUCTEMHOM Mnate M BMECTO 3TOro
NOAKIMIOUNTL K UCTOYHWUKY NMUTAHUS HaNpsiMyto. BEHTUNSTOP MOXET ObITb MOAKIOYEH K
nobomy cBob6oAHOMY pasbeMy BEHTUNATOPA CUCTEMBI.

CPUFAN

- o - - PR

SYSFAN1~2 >

BHUMaHNE

*  UT0bbI yTOYHNTB MOHBIV CIMCOK NOAAEPKMBaeMbix BeHTUsiTopos 4nsi CPU, 3avigute,
rnoxarnyvcta, Ha ohuynanbHbIvi CanuT NPON3BOANTENS NN MPOKOHCYIbTUPYNTECH C
rnpoAaBLOM.

* Pasvem CPUFAN nogaepxxviBaeT ynpasrieHne CKOPOCTbIO BpaLyeHUs BeHTUNSITopa
C JIMHENHbIM PeXUMOM. [rsi aBTOMaTu4ecKoro KOHTPOJISI CKOPOCTU BEHTUNSITOpa
npoyeccopa, 3aBucsiLieri OT TemrnepaTypbl npoyeccopa W CUCTEMbI, MOXKHO
yctaHouTb Control Center Il.

* Ecnu Ha maTtepuHCKoOVM nnate HeZoCTaTOYHO rOPTOB AJSl MOAKMOYEHUST BCEX
BEHTUIISITOPOB, Bbl MoOXeTe nogknioyYnTb UX HEernocpencTBEHHO K OIIOKy nuTaHus
yepesa nepexoanHuKN.

» [lepen nepBovi 3arpy3kori ybeamTecb B OTCYTCTBUM MPOBOAOB, KOTOPbIE MOrn Obi
ronacTb B J10nacTy BeHTUISITOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl nepegHei naHenu

3Tn pazbeMbl UICNONb3YHTCS AN NOAKTOYEHNSI KHOMOK 1 CBETOANOAHBIX MHANKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha NepeaHeri NaHenu cuctemHoro 6roka. Paswem JFP1 cootBeTCTBYET
ctangapTty Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. [ns ynpolieHusi npoleaypsl
NOAKIIOYEHMS NepeaHert naHenu, Bocnonb3yrTeck M-KoHHekTopamu. BctaBbTe Bce
npoBoAa U3 cucTeMHoOro 6roka B M-KoHHEKTOpbI, a 3aTemM B MaTEPUHCKYIO MnarTy.

BHUMaHNE

* Ha pasbemax n3 cucTeMHoro 6r10Kka, KOHTaKTbI POBOAOB MONIOXNUTESIbHOM
MOJIAPHOCTU NoMeYeHbl ManeHbKUMU TpeyroibHUKamu. Vlcnonbsyﬁre
BbiLLernpuBeaeHHble cxeMbl n Hagnuen Ha M-KoHHekTopax Ans onpegeneHus
npasuiibHOro MoJyIoXKeHNsA U opueHTayun pa3bemMoB.

* BOnbLWMHCTBO pa3beMbl HA NMaHenu nepeaHero Kopryca KoOMboTepa B OCHOBHOM
6ygert nogkntoyeH k JFP1.
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JUSB4: BbiHocHbI nopT USB 3.0

Mopt USB 3.0 obpaTtHO coBmecTuMm ¢ ycTponctBamm USB 2.0. Mopaepxka nepenayn
OaHHbIX CO CKOpoCTbio A0 5 [6ut/c (SuperSpeed).

* PasmMelLeHne CUCTEMHON NnaTbl Ha PUCYHKe
npuBeAeHO TOMbKO ANs npumMepa.

BbiHocHas nnaHka USB 3.0 (onyunoHanbHo)

* [lomHuTe, 4TO BO U3bexaHne nospexgeHui, koHTakTel VCC n GND gomkHbl 6biTb
npaBusibHO MOAKITIOYEHbI.

 [ns ncnone3osaHus yctporictea USB 3.0, 0HO JOKHO ObITb MNOAKITIOYEHO K MOPTY
USB 3.0 4yepe3 (onyumoHanbHbii) USB 3.0-coBmecTumbili kabernb.
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JUSB1~3: BbiHOoCHbIe nopTbl USB 2.0

Pasbem, cootBeTcTBytowmin cTaHgaptam Intel® I/O Connectivity Design, mnaeansHo
NOAXOAMT ANS NOOKMHOYEHNS BbICOKOCKOPOCTHbIX ycTporcTB USB, Hanpumep xecTknx
anckoB USB, undposbix kamep, MP3 nneepoB, NpyHTEPOB, MOAEMOB U T. 4.

* PasmellieHe CUCTEMHO/ nnaTbl Ha PUCYHKE
NpUBEAEHO TOMbLKO Ans npuMepa.

BbiHocHast nnaHka USB 2.0 (onyuoHansHo)

lNomHuTe, 4TO BO M3bexaHue noBpexaeHur, koHTakTel VCC u GND pomkHbl 6biTb
npaBUIbHO MOAKTIOYEHbI.

JCI1: Pasbem gatymka oTKpbiBaHUSA Kopryca

K atomy pasbemy nopknioyaeTcs kabenb [gaTymka, YCTAHOBMEHHOTrO B KOpmyce.
[aTtumk BCKpbITMSA Koprnyca cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM cucteMHoro 6rnoka. Cuctema
PErncTpUpyeT BCKPbITUE U BbIBOAWUT Ha 9KpaH npegynpexaeHue. [Ons oTknoYveHus
npegynpexaeHvs HeobxoaMmMo yaanuTe 3anucaHHoe cobbiTne B HacTpoikax BIOS.

¥
,b\' 0
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JAUD1: BbIHOCHBbIV pasbem ayamno

[aHHbIli pasbeM NO3BONSIET MOAKMIOYUTL ayavMopasbeM Ha MepeaHel naHenu wu
cooTBeTCcTBYET cTaHAapTtam Intel® Front Panel I/0O Connectivity Design Guide.

JTPM1: Pasbem mogynst TPM

[aHHbli  pasbem nogknoyaetcs k mogynto TPM  (Trusted Platform Module,
onyuoHanbHo). 3a 6onee noapo6HON MHdOpPMaLMen U HazHaveHnsmMK obpallainTech
K onncaxuto mogyns TPM.

Mopayne TPM onuuoHansHo

* PaamelueHMe CUCTEMHO Nnatbl Ha PUCYyHKe npuBeaeHO TOSbKO ANs npumepa.
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JCOM1: PasbemM nocriegoBaTtesibHOro nopra

[laHHbIN pasbeMm SBMNAETCH BbICOKOCKOPOCTHBIM NOCIeA0BaTeNbHBIM NOPTOM Nepeaayn
AaHHbix 16550A c 16-paspsapgHoin nepepadvenn FIFO. K atomy pasbemy MOXHO
MOAKMIOYNTL YCTPOWCTBO C NocreAoBaTeNbHbIM MHTEPdENncoMm.

JLPT1: Pasbem napannernbHoro noprta

OTOT KOHHEKTOp  WCMomnb3yeTcd Ans  MOAKMIOYEHWS  OMUMOHaNbHOW  MAaHKu
napannensHoro nopta. [NapannenbHblii MOPT - 3TO CTaHAAPTHBIV NOPT AN NpUHTEpa.
OH noppepxuBaeT pexumbl EPP (ycoBeplueHCTBOBaHHbINM NapannenbHbll nopT) v
ECP (napannenbHbIii MOPT C AOMOMHUTENBHBIMU BO3MOXHOCTSAMM).
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JDLED3: Pasbem Voice Genie (onyMoHansHo)

OTOT pas3bem MUCronb3yeTcs Ans MNOAKIYEHUS K MOAYM0 YNpaBfeHUs 3BYKOM
(onuymnoHanbHo). 3a 6onee noapobHOW MHOPMaLMENn U Ha3HaYeHUsIMKN obpallantecb
K PyKOBOACTBY Nonb3oBaTensi.

JTURBO1: Pasbem MultiConnect Panel (onuuoHansHo)

OTOT pasbem MCMonb3yeTcst AMns NOAKMOYEHUS K OMUMOHaNbHOW NepeaHein naHenm
ans ynpaeneuus OC Genie U HEKOTOPLIMU [OMOMHUTENBHBIMU  (PYHKLMSMU. 3a

Gonee nofpobHoW WHGOpMauuel U HasHadeHusMu obpallaiiTecb K PyKOBOACTBY
nonb3oBaTensi.

Y
0
8
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Mepemblyka

JBAT1: Nepemblivka ouncTtkm gaHHeix CMOS

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS namsite ¢ nuTaHnem oT OGaTtapeiiku, XpaHsiias
OaHHble O KoHdurypaumm cuctembl. C nomowbio namstu CMOS, cuctema
aBTOMaTMYeCcKM3arpyxaeTcs Kaxabli pa3 rnpu BkIveHun. Ecnm y Bac Bo3HMKaeT
HeobxoanMocTbCObpocKTh KOHUrypaLmio cucteMbl (04ncTutb CMOS), BocnonbayiTech
3TOW NepeMbIYKON.

(2] =

1= 10
CoxpaHeHue Ounctka
OaHHbIX OaHHbIX

BHUMAHNE

Ounctka CMOS RAM npon3BoanTcsi COeANHEHNEM 3TOV NepeMbIYKy Mpu OTKITHOYEHHOM
cucteme. 3atem oTkpovite ero. Wsberavite ounctkuC MOS RAM npu paboraroieit
cucTeme: 3To NoBPEAUT CUCTEMHYIO NnaTy.
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HacTtporika BIOS

TexHonorua CLICK BIOS Il npoektupoBaHHa komnaHven MSI, npegnaratowas
padmyeckuin nonb3oBaTenbCkUn MHTepdenc Ana ycTaHoBkM napameTpoB BIOS
MbILLbBIO U KNaBnaTypomn.

C nomoubto the CLICK BIOS I, nonb3oBatenb MoOXeT U3MeHsATb HacTpoiku BIOS,
oTcnexvBaTb Temnepatypy CPU, onpenensTb NpUOpUTETHOCTb YCTPOWCTB 3arpysku
1 npocmaTtpvBaTb CUCTEMHYH MHOPMaLMIO, Takyto kak HaumeHoBaHne CPU, o6bem
DRAM, Bepcuto OS wn Bepcuto BIOS. [Monb3oBatenb MOXeT WMMMIOPTMPOBATb W
3KCMOPTUPOBATb COXPAHEHHBIN NPOUIb CUCTEMbI UM OBOMEHNBATLCS UM C APY3bsIMU.
Mogkntovasicb k WHTepHeTy, monb3oBaTeny MOryT npocMaTpuBaTtb BeG-CTpaHuLbl,
nNpoBepsATb NOYTY U ncnonb3oBatsk Live Update.

Bxog

BkntounTe KOMMbOTEP U OOXAOMTECH Havana npouenypbl camotecTupoBanus POST
(Power On Self Test). Mpu nosBneHnn Ha aKpaHe COOOLLEHWS, MPUBEAEHHOTO HUXE,
HakmuTe Ha knaesuwy <DEL> ansi Bxoga B Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (Haxmute
Ha knaeuwy DEL gns Bxopga B mMeHo HacTtpoviku, F11 gns Bxoga B
MEHIO 3arpy3Kku)

Ecnu coobLueHne ncuesno, a Bbl He yCNenu HaxaTb KnaBuLly, nepesanycTute cMcTemy,
BbIKMIOYMB M CHOBA BKIIIOYMB MUTaHUE, UMK HaxaB kHomnky RESET. MoxHo, Takke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaXaB ogHOBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.

BHUMAHNE

HAns ynydweHuss npou3BoanTenibHOCTU cuctembl, BIOS nocTosiHHO OGHOBSIHOTCS.
lMoaTomy, npuBeAeHHOe 34eChb ONMUCaHNe MOXKET HECKOITbKO OT/IMYaThbCs OT ONUCaHUS
7151 HOBOW BepCUM, U CITYXKUT UCKITOYNTESNLHO B KAYECTBE npumepa.
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O6wue CeeageHusi

Mocne Bxoga B CLICK BIOS Il otobpaxaeTcs cneayowmii aKkpaH.

CucremHas
Hbopmaums

MoHUTOPUHF msi 08 3

Temnepatyp MeHto

3arpysku

Fco sumn(%ub oc Ganiol rlleOleTeT

3arpy304HbIX
Bbi6op A== YCTPOWCTB
pasgena
BIOS SETTINGS | BROWSER

Temperature| | Th 13

YT

BbiGop
UTILITIES pasgena

BIOS

OkpaH
npocmoTpa SECURITY
pasgena

BHUMAHNE

WM30bpaxeHns B [aHHOM PyKOBOACTBE MpuBEAEHbl TOMbKO AN1S CripaBku M MOryT
oT/IMYaTbCs OT NpuobpeTeHHoro nsaenus. [na nonyyYeHus: nogpobHov nHpopmaymm
obpalyanTeck K pearnbHbIM 3KpaHam CUCTEMbI.

» Temperature monitor (MoHUTOPUHT TemnepaTyp)

[aHHbIl NyHKT NoKa3biBaeT TeMnepaTypy npoleccopa 1 MaTepUHCKOM nnaTtbl.

» System information (CuctemHas nHdopmauus)

[laHHbIN NYHKT NokasbiBaeT Bpems, AaTy, HaumeHoBaHne CPU, yactoty CPU, yactoTy
DRAM, o6vem DRAM un Bepcuio BIOS.

»BIOS menu selection (Beibop pasgena BIOS)

OTK NYHKTbI NCNoMb3yoTca Ans Bbibopa meHto BIOS. [JocTynHbl cnegytoLime onumm:

= SETTINGS (HACTPOWMKM) - B JaHHOM MEHI0 MOXHO 3aaTb COBCTBEHHbIE
HaCTPOWKN AN PyHKUMIA YnnceTa 1 3arpy304HblX YCTPOWCTB.

m  OC (PASIOH) - 3710 MeHIo no3sonsieT ynpasnsTb TaKTOBLIMW YacToTaMu U
HanpsHKeHNsIMK NPU pa3roHe cucTembl. MoBbILLEHWE YacTOThl MOXET NOBLICUTL
npon3BoAnTENbHOCTb. OAHAKO CIIMLIKOM CWMbHbIA PasroH W MblBbILLEHHAS
Temnepartypa 3NeMeHTOB MOryT MPUBECTU K HECTabunbHOW paboTe cuCTeMbI.
Mo atoMy Mbl He pekoMeHAyem WCMonb3oBaTb 3TOT pasfden HEeOoMbITHbIM

Nonb30BaTenNsim.
m ECO (OKO) - B 3TOM MeHI cofepxXaTcsi HacTpOWKW, OTHOCALMECs K
3HeprocbepexeHuto.
= BROWSER (6pay3ep) — ata hyHKLMSA ncnonb3yeTcsa Ans Bxoaa B Beb 6paysep
MSI Winki.

m  UTILITIES (CITY>XEBHbIE NPOIrPAMMbI) — naHHoe MeHto copepuT cny>xebHble
nporpamMmbl Ansi CO3AaHUs Pe3epBHbIX KOMuiA 1 OGHOBMNEHWSI CUCTEMBI.

m  SECURITY (BE3OINACHOCTb) - wmeHio 6e3onacHOCTM MCMoNb3yeTcs
ANs 3alWTbl CUCTEMbl U MPefoTBPaLLeHNs W3MEHEHUS HAaCTPOeK CUCTEMbI
HeaBTOPW30BaHHbLIM MOMb3oBaTeNeM.
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»Boot device priority bar (IMpuopuTeT 3arpy304HbIX YCTPOWCTB)

Bbl MOXETE M3MEHSTb MPUOPUT 3arpy3ku YCTPOWCTB, MyTEM NepemMeLLeHNst MMKTOrpamM.
» Boot menu (MeHto 3arpy3ku)

OTa KkHomnka ncnonb3yeTcda ANnd OTKPbITUA MEHIO 3arpy3ku. UJ'eJ'IKHI/ITe Ha Ha 3Ha4ek
YCTPOWCTBA YTOObI HAaYaTb HEMEAJSIEHHYIO 3arpy3Ky C Hero.

> Mode selection (BbiGop pexuma)

[aHHas dyHKUMA NO3BONSET 3arpy3nTb NPECCEThI C HACTPONKammn aHeprocbepexeHnst
UInn pasroHa.

»Menu display(3kpaH npocMoTpa pasgena)

B aton obnactu otobpaxatoTcs HacTporiku BIOS v gononHuTensHas nHdopmauums.

lMaHenb HAcCTPOWKM NpuopuTeTa 3arpy304Hblii YCTPOWCTB

B gaHHol cTpoke nokasaHa MHopmauus o yCTaHOBIEHHOM MPUOPUTETE 3arpy304HbIX
yCTponcTB. NogcBedeHHas NMKTorpaMmMa ykasblBatoT Ha TO, YTO YCTPOMCTBO aKTUBHO.

Boot device priority

Bbicokuin nproputeT » Huskuin npuoputet

LLlenkHnTe Ha 3HaYeK yCTPOCTBA 1 NepeTaLLMTe ero BIeBO WM BNPaBo Mo CrUCKY,
YTOObI yKka3aTb MPUOPUTET 3arpy3ku.

MogmeHio

CneBa OT nNyHKTa MEHIO WMEETCA WKOHKa C
ykasaTternem, 9T0 03HayaeT 4YTO B 3TOM MyHKTE eCTb
NOAMEHIO, KOTOPOE COAEPXKMWT [OOMNOMHUTENbHbIE
HacTpoWku. cnonbayiTe ynpasnsioLime KnasuLm
(t4 ) v mbiwb Ans Bblbopa, a 3aTem Haxmute <Enter> unu aBaxapl WenkHuTe
NEeBYI0 KHOMKY MbILUK, YTOObI BbI3BaTb NOAMEH0. YTO6bl BEPHYTLCS B rMaBHOE MEHIO,
npocTo HaxmuTe <Esc > nnu LwenkH1Te NpaBoi KHOMKOW MbILLIN.

O6was crnpaBka

B pexwume CLICK BIOS Il umeeTtcsa BO3MOXHOCTb nony4eHnsa nogpobHon cnpasku. Ee
MOXHO BbI3BaTb M3 NOGOro MeHIo NpPocTbiM Haxatnem <F1> unu Haxatnem HELP Ha
akpaHe BIOS setting. B okHe cnpasku OyayT nepeuncreHbl BCe BO3MOXHbIE HACTPOVKM
B BbIOpaHHOM MyHKTE MEHIO.
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Vcnonb3oBaHue

CLICK BIOS Il nossonser ynpaBnatb Hactporikamu BIOS ¢ nomoLliblo Mbiwn 1
KnaBsmaTypbl. B HuxecnepyoLlen Tabnvue nepeuncnenbl n onucaHbl PYyHKLMOHANbHbIE
KNaBuULLN U [ENCTBUSA C MOMOLLIbIO MbILLIN.

®PyHkumo- | Mbiwwb OnucaHue
HanbHas
[GETINE
<t loe> \. Bbi6op nyHkTa
MNepemelyeHne
ykasarens
<Enter> S ~ Bbi6op 3Hauka/obnactu
: \")
LLlenyok/
[ABOVHON
LLlenyoK neBou
KHOMKOM
<Esc> N Mepexon B mMmeHw Exit (Bbixog) wnu Bo3BpaT K
l: npeabiayLemMy MEHIo U3 NOAMEHIO
LLlenyok npaBsou
KHOMKOM
<+> YBenuyeHve unu naMeHeHve 3HayeHusi napameTpa.
<-> YMeHbLUeHWe nnv n3mMeHeHne 3HavyeHns napameTpa.
<F1> O6was crnpaBka
<F4> Cneundukauns CPU
<F5> Bxoa B Memory-Z
<F6> YcTaHoBKa ONTMMarnbHbIX HACTPOEK
<F10> CoxpaHnTb 3MEHEHUs 1 nepesarpy3nTbes
<F12> CoxpaHnTb CHUMOK 3kpaHa Ha anck USB FAT/FAT32
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MeHio OC

[laHHOe MeHI0 npefHas3Ha4yeHO [Ans OMNbiTHbIX MNOnb3oBaTene W npefocTaBnseT
BOo3MoXxHocTu Ans “Overclocking (pasroHa)” cuctemsi.

msi

Temperature

CPU EE"C

28«

SETTINGS : 2t ‘ BROWSER

f
3.

UTILITIES

tAuto)

SECURITY

BHUMAHNE

* PasroHATs K BPY4YHYIO PpeKOMeHAYyeTCA TOJIbKO OlbITHbIM Mosib30BaTesisam.

* [lpousBoaunTens He rapaHTUpPyeT yCreLwHOCTb pa3roHa. HenpasuibHoe BbinosiHeHue
pasroHa MoXeT NPUBECTU K aHHYTMPOBAHWIO rapaHTUm U Cepbe3HOMY MOBPEXIEHNIOb
obopyoBaHusl.

* HeonbITHLIM nonb3oBaTensM, pekomeHgyetcs ncronb3dosatbs OC Genie.

» Current CPU/ DRAM Frequency

[aHHble anemeHTbl 0ToOpaxatoT TakToBy YactoTy CPU u GbicTpogeiicTBne namstu.
Tonbko Ans YTeHus.

» Adjust CPU Ratio

Onpepenser MHOXWTENb, WCMONb3yeMbli ANS ONpefeneHns BHYTPEHHeW TakToBOW
4acToTbl NpoLeccopa. ATOT KOMMOHEHT MOXHO U3MEHSATb TOMLKO B Criyvae NoAAepKKu
nNpoLLeccopomM AaHHON PYHKLMN.

» Adjusted CPU Frequency

OTOT NYHKT nokasbiBaeT TekyLyto yactoTy CPU. Tonbko Ans YTeHus.

> Adjust CPU Ratio in OS

BkntoyeHne 31O OyHKLMU MO3BONUT yNpaBnsTb MHoxuTenem vactotel CPU u3 nog
OS, ucnonbays ytunuty MSI Control Center II.

> Internal PLL Overvoltage

[aHHbIN NapameTp ucnonb3yeTcs Ansa perynuposku HanpsbkeHns GAMY (PLL).
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»EIST

TexHonorms Enhanced Intel SpeedStep nosBonsieT ycTaHOBUTbL  YpPOBEHb
NPON3BOAMTENILHOCTM NpoLeccopa Npu 3MeKTponuTaHum oT Gatapen unu oT ceTu.
[laHHoe none nosiBnsieTCs Tonbko B cryvae yctaHoBku CPU, nognepxusatoLlero aTy
TEXHONOTUH0.

> Intel Turbo Boost

OTOT MyHKT UCMONb3yeTca AN BKMIOYEHUs/ BbIKMoYeHus TexHomorum Intel Turbo
Boost. OH noBsbilwaeT 4acToTy npoleccopa, Koraa npvknagHbie nporpammbl TpedytoT
Bonbluen nponssoauTensHocTh, n TDP npoueccopa 3To no3sonseT.

»OC Genie Button Operation
OTOT NYHKT MCMONb3yeTcsa ANs BkNoveHns/ BbikmodeHnst dyHkumnn OC Genie.

» DRAM Frequency

OTOT NyHKT ncrnonb3yeTcs Ans HacTpolikm YactoTel DRAM. MNpu BbiIGope 3HaveHns [Auto
(ABTO)] cuctema onpegensiet GeicTpogencteue DRAM aBtomatnyeckn. Obpatute
BHUMaHVE Ha TO, YTO YCMELUHOCTb Pa3roHa He rapaHTUpyeTCs.

> Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLuyto YactoTy DRAM. Tonbko Anst YTeHus.

> DRAM Timing Mode

Onpepgensiet 6yayTt nu TainmuHrn DRAM koHTponupoBaTbcs AaHHbIMU 3 SPD (Serial
Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. MNpu Bbibope 3HaveHuns [Auto] TaiMuHrmn
DRAM, Bknto4ass MyHKTbl MEHIO, NepeyncreHHble HUXe, ycTaHaBnusatoTcs BIOS B
COOTBETCTBUM C AaHHbIMKU 13 SPD. YcTaHoBka 3HauyeHus B [Link] unu [Unlink] nossonsiet
BPYYHYt0 perynuposaTb TanMmvHrn DRAM JOCTyMHbIE B 9TOM MEHIO U NEepexoauTb B
noameHio «Advanced DRAM Configuration» («PacwwmperHas koHdurypauuss DRAM»).

» Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHHo.

» Command Rate
[aHHas HacTporika onpeaenseT CKOpoCTb BbINoNHeHWs komaHg DRAM.

»tCL
KoHTponupyeT Bpems 3agepxku CAS, koTopoe onpeaensieT nepvod (B TakTax)
MeXay nonyYyeHneM KOMaHAbl YTEHWS U Havyarnom ee BbIMOSTHEHUS.

»tRCD
[Mo3sBonseT onpenenutb Bpemsi nepexoga ot RAS (ctpob agpeca ctpoku) k CAS
(cTpob agpeca ctonbua). Yem MeHblUe TakTOB, TEM BblLLEe CKOPOCTb paboTbl NaMATh
DRAM.

»tRP

KoHTponumpyeT 4ncno LuknoB, koTopoe MoxeT npeasapsikate RAS (cTpob agpeca
ctpoku). Ecnn RAS He paeTcsa [OCTaTOYHO BpeMeHW ANS HakomnneHwus nepeq
obHoBneHnem DRAM, aaHHble B DRAM He coxpaHsitoTcs. OTOT MYHKT NPUMEHUM,
Korfa B CUCTEMe YCTaHOBMEeHa CUHXPOHHas namaTe DRAM.
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»tRAS
OnpegensieT Bpewmsi, Tpebyemoe RAS (cTpoby agpeca CTpoku) ANs CUUTLIBAHUSA 13
SYENKN NaMsATU UK 3anncu B Hee.

»tRFC
OTOT NyHKT onpeaensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3aTpaunBaeT Ha YTeHne 1 3anuch B
AYeriky namaTu.

»tWR

OnpegensieT MWHMMArnbHYIO BPEMEHHYID 3aepXKy Mexay BbIMOMHEHNEM
orepaLum 3anucu 1 komaHzgo npeasapsiaa. MNo3BonseT yeunuTensim cHUTbIBaHUS
BOCCT@HOBUTb [aHHblE B siyeiikax namsTy.

»tWTR

Onpe,qenﬂeT MWHUManbHYH BPEMEHHYI0 3aepPXKy MeXay BbINofiHeHeM onepauunn
3annucuM U KOMaHAOW CYUTbIBaHUS CTOJ'I6Lla; no3BoNnseT cucteme BBOAA/BbIBOAA
C6pOCI/ITb Hanps>XXeHunsa Ha ycunutenax c4MTbiBaHUA nepes BbiNnONHEHMEM KOMaHabl
CUYUTbIBAHUA.

»tRRD
MapameTp onpeaenseT 3agepXKy nepexoaa oT akTUBHOMO-K-aKTUBHOMY COCTOSIHUIO
Ons pasHbix 6aHKoB.

»tRTP
BpemeHHo nHtepsan MeXay KoMaHaamMu cHUTbIBaHUA U npeasapsana.

»tFAW
[aHHbI NapameTp ncnonb3yeTca AN HAaCTPOViKn cuHxpoHusauun tFAW (3agepxka
aKTUBaLuM YeTbIPeX OKOH).

»tWCL
[aHHbIii napameTp mcnonb3yeTcs ANs cuHxpoHusaumm tWCL (3agepxkka curHana
3anucu CAS).

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmute <Enter> gns Bxoga B nmoaMeH. [ns Kaxgoro kKaHana ycTaHOBUTb
[OMNONMHUTENBHY CUHXPOHM3ALMIO MaMATH.
»GT OverClocking
[aHHbI NapameTp MCcnonb3yeTcs ANS BKOYEHUS/ BbIKIOYEHUSA pasroHa TakTOBOW
4aCTOTbl BCTPOEHHOrO rpadmyeckoro sapa.
»GT Ratio
[aHHbin  napameTp ynpaBnseT ObICTPOAENCTBMEM WHTErPUPOBAHHON rpadumku,
obecneunBasi paboTy WHTErpupoOBaHHOM rpacukMm B  PasfUYHbIX  CKOPOCTHbIX
KOMOMHaLMAX.
» Adjusted GT Frequency
OTOT MYHKT MoKa3blBaeT TEKYLLY0 4acTOTy BCTPOEHHOro rpaduyeckoro sapa. Tonbko
ANS YTeHus.
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» Spread Spectrum
,ElaHHaﬂ d)yHKLU/IFl YMeHbLUIaeT 3NIEKTPOMarHnTHble nomMexu, co3aBaeMble TakKTOBbIM
reHepaTopoM MaTEPUHCKON nnatbl.

BHUMAHNE

» [lpu oTcyTCTBUM BNEKTPOMArHUTHbBIX MOMeX ocTaBbTe 3HadyeHune [Disabled] (Bbikri.)
4719 ONTUMAarnbHOV CTabuibHOCTU U NpPou3BoANTENIbHOCTU cucTeMbl. OgHako, rnpu
BO3HUKHOBEHWUM 3IIEKTPOMAarHUTHbIX nomex Bblbepute napameTp Spread Spectrum
A7151 X YMEHbLLIEHUS.

» Yewm Bbie 3HadyeHune Spread Spectrum, Tem HwKe ypOBEHb 3NEeKTPOMarHUTHbIX
MOMEX, HO MPY 3TOM CHUXAETCS M CTabuIbHOCTb CUCTEMBI. []s1 Bbibopa noaxoAsiLLero
3HayeHus1 Spread Spectrum cBepbTeCh CO 3Ha4YeHUSIMU YPOBHEWN 3IEKTPOMAarHUTHbIX
MOMEX, YCTaHOBIIEHHbIX MECTHbLIMY HOPMaMMu.

* He3sabyabTe oTknouYnTb (hyHKLUMI0 Spread Spectrum npyi pasroHe MaTepuHCKov nnarsl,
MOCKOMbKY Aaxie HebosbLLIOe UCKaXXeHNe curHana MOXeT MpUBECTU K BPDEMEHHOMY
YBENNYEHUIO TaKTOBOW YacTOThl M OTKa3y «pa3orHaHHOro» rpouyeccopa.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage.
3T NyHKTbI UCNONb3YOTCA AN PErynMpoBKY HAMNPSHKEHNS.

> Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
OTW NyHKTbI NOKa3bIBalOT TeKyLee HanpshkeHue. ToMNbKO AN YTEHUs.

» Overclocking Profiles
Haxmute <Enter> anst Bxoga B NogMEHH0.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NoAMEHH0.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
YKaxuTe nmsi B 3TOM rore.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHuTe TekyLLMe HaCTPOKY pa3roHa Anst BbiopaHHoro npoduns Ha M3Y.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHeHune/yaaneHune HacTpoek npocunsi pasroHa Ha MN3Y.

» Overclocking Profile Save to USB
CoxpaHeHue TeKyLIMX HAaCTpOeK pasroHa Ha HakonuTenb USB.

» Overclocking Profile Load from USB
3arpyska coxpaHeHHbIX HacTpoek ¢ HakonuTens USB.

» CPU Specifications

Haxmute <Enter> gnsa Bxoga B noameHio. B gaHHOM noameHio copepkaTcsi Bce
kntoyeBble yHkumMn CPU. 3Ta nHdopmauus 3aBucuT OT MOAENU U MpefHasHaveHa
TONbKO Ans YTeHus. [Insa npocmMoTpa aTon MHdopMaLum HaxmuTe Ha [F4].
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» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> gns Bxoga B noameHioo. B gaHHOM nogmeHio oTobpaxatoTcs
YHKLMN, YCTaHOBNEHHbIE B NpoLeccope. TOoNbKo ANs YTeHUs.

» MEMORY-Z
Haxmute <Enter> gns Bxoga B nogmeHw. B gaHHOM NoaMeHI0 OTpaeHbl Bce
HaCTPOWKN 1 napameTpbl cuHXpoHu3aumm DIMM. 3Ta nHdopmaumsa 3aBucut oT Mogenm
1 NpegHasHayYeHa ToMbKo AN YTeHus. [Ing npocMoTpa 3Ton MHPOPMAaLIMN HAaXXMUTE Ha
[F5].
» DIMM1~4 Memory SPD
HaxmuTe <Enter> gns BxoAa B nogMeHt0. 370 NOAMEHIO Noka3biBaeT MHOpMaLIo
06 yCTaHOBIEHHbIX MOAYNAX NaMSATK.

»CPU Features
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHHo.

» Active Processor Cores
OTOT NyHKT NO3BONSAET 3a4aThb YMCNO aKTUBHbIX siAep npoueccopa.

> Limit CPUID Maximum
[aHHbli  NapameTp rpaHWyMBaeT [OMYCTUMYIO CKOPOCTb Mpoueccopa npu
ncnonb3oBaHun ctapbix Bepcuii OC.

» Execute Disable Bit

MoxeT npegoTBpaTUTL ONpeAeneHHble BUABI aTtak Tuna «nepenonHeHne dydepar,
Korga BpedoOHOCHble MporpamMmbl MblTAOTCA UCNOMHUTL KOO ANA YHUHTOXEHUA
CUCTEMBbI. PeKOMeHﬂyeTCﬂ He OTKMYaTb JaHHY Onuuio.

> Intel Virtualization Tech

YnydwaeT BupTyanusauuilo U MO3BOMSIET CUCTEME [ENCTBOBaTb B KayecTBe
HECKOMbKMX  BMPTyalbHbIX CUCTEM. [lomonHuTenbHble CBEAEHUss CM. Ha
ouymansHom BeG-caliTe Intel.

> Intel VT-D Tech

OTOT MYHKT Mcnomnb3yeTcs AN BKIOYeHWs/BbIKNoYeHns TexHonorum Intel VT-D.
[ononHuTenbHble CBeAEHNUsI CM. Ha oduumansHom Beb-cainTe Intel.

» Power Technology
[aHHbI napameTp NO3BOMSET YCTAHOBUTbL PEXMM UCMONb30BaHMA TexHonoruu Intel
Dynamic Power.

» C1E Support
BkrtoyaeT cuctemy Ansi CHUXeHUs aHepronoTpebneHns npu npoctoe CPU. He Bce
npotieccopbl nogaepxmeatoT dyHkumio Enhanced Halt (C1E).

» OverSpeed Protection

OTtcnexvBaeT TOK, noTpebnsembin LM, »n 3HepronoTtpebneHune; ecnum OHO
npeBbILLAeT OMNpefeneHHbln YypoBEHb, MNPOLECCOP aBTOMAaTMYECKW YMeHbLuaeT
TaKTOBYH YacToTy. pun pasroHe 3Ty (hYHKLMIO PEKOMEHOYETCS OTKMIOUNTb.
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> Intel C-State

C-state — cocTosiHMe ynpaBneHus sHepronoTpebneHnem, onpeaensioLiee npocTomn
CHCTEMbI U MOHWXatoLLlee aHepronoTpebneHne COOTBETCTBYIOLLIMM 06pa3om.

» Package C State limit

[aHHbI napameTp no3sonseT BbibpaTb pexum C-state.

> Long duration power limit (W)

[aHHbIN NapaMeTp ncnonb3yeTcsa Ans yCTaHOBKW NpeAensHon MoLHocT TDP ans
anvTensHol paboThbl.

» Long duration maintained (s)

[aHHbIli napameTp Mcnonb3yeTcs Ans YCTAHOBKUM BpPEMEHW OGCNyXvBaHUS npu
YCTaHOBKE NMpeAesibHOWM MOLLHOCTY ANs AnUTeNbHON paboThl.

» Short duration power limit (W)

B paHHOM none ycTaHaBnuBaeTca npegdenbHas  MowHoctb TDP  npwu
KpaTKOBpEMEHHOW paboTe.

» Primary/ Secondary Plane Current value

[laHHbIe Nons No3BoMSAT PpeErynnpoBaTh TEKyLLiee 3Ha4eHne npoueccopa (OCHOBHOTO
pexuma)/ iGPU (BTOpuYHOro pexuma) ans TakToBoi YyactoThbl turbo.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

[aHHble nons No3BOMSAT PerynupoBaTtbh orpaHuyeHue turbo power npoueccopa
(ocHoBHoOro pexuma)/ iGPU (BTopuyHoro pexuma) ans turbo boost.
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OGHoBneHue BIOS ¢ nomoLukto Live Update

B naHHoM pasfene pacckasbiBaeTcs 0 TOM, kak 06HoBUTE BIOS ¢ nomoLLbto NpunoxeHns
Live Update, nepea Bxogom B onepawuymoHHyto cuctemy. [Npu nogknoyeHnn k IHTepHeTy
Live Update aBTomatuyeckn obHoBnset BIOS. [ns obHoBneHusa BIOS ¢ nomolubio
npunoxenus Live Update cnepynte cneayowmm ykasaHUsm:

1. HaxwmuTe Ha kHonky Live Update m B meHio BIOS UTILITIES (CIY>XEBHbIE
MPOIrPAMMBI BIOS). (TpebyeTcsa npeaBaputensHasa yctaHoBka Winki).

[=] LiveUpdate S

lit connections

U can activate the connection by clicking
- | this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. YcTaHOBUTE MOAKIIOYEHME, NMPU HEOBXOAMMOCTU HaxaB Ha KHOMKY HacTpoiiku
3. HaxmuTte Ha kHonky “[anee” .

4. Live Update aBTomaTuMyeckn o6HapyxmBaeT Bepcuto BIOS un 3arpyxaer
COOTBETCTBYHOLLMIA chann.

LiveUpdate.

Ipdate Information :

105 information :

Status:

o e

9 Confirmation F

BHUMaHNE

He o6Hosnsiite BIOS, ecnu cuctema pabotaet HopMasibHO.
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CseaeHust 0 nporpaMMHOM obecneveHnm

YcTaHoBWTE B MPUBOA ONTUYHECKUX AUCKOB NpUnaraeMblii K CACTEMHON Nnate KoMnakT
anck «Driver/Utility». YcTaHoBKka 3anycTtuTtcsa aBTomatudecku. Beibepute gpansep
unu cnyxebHyto nporpammy 1 cnepyiTe MHCTPYKLUMAM Ha aKpaHe AN 3aBepLUeHUs
yctaHoBku. Cogepxumoe Disc-gncka ¢ gpanBepamm 1 CnyxebHbIMU nporpamMmmamMu:

- Driver menu (MeHto gpaviBepoB): Ha Hem copepxaTcs [OCTYMNHbIe ApariBepbl.
[ns ucnonb3oBaHWs yCTPOMCTBA YCTAHOBUTE HYXHbIA ApanBep.

- Utility Menu (CnyxebHble nporpammel): [Inck NO3BONSIET YCTaHOBUTb MMEOLLIEEeCs
Ha HeM MpuKagHoe NporpamMmMHoe obecneyeHme.

- Service base menu (CepsucHble nporpammbl): C MOMOLLbIO AaHHOTO MEHIO
MOXHO BbIATU Ha ocuumanbHblii Be6-canT komnaHum MSI.

- Product info menu (MHdopmauus o npoaykre): OTobpaxaeTcs nocnegHss
MHGOpMaLus No NPpoayKTy komnaHum MSI.

- Security Menu (MeHio BesonacHocTb): CopepXuT MNOnesHyl aHTUBUPYCHYHO
nporpaMmy.

[na nonyyerns nocnenHux Bepcuii aparvisepos n myukpornporpamvm BIOS, nossonsiowmx
MOBLICUTL NPON3BOANTENTBHOCTL CUCTEMBI, ObpalyanTech Ha oguymnanbHbii Beb-cant
KkommnaHum MSI.

YcraHoka Winki

Ins pabotbl ¢ BIOS BROWSER (Be6 6paysep B BIOS) n UTILITIES (CNY>XEBHbIE
MPOrPAMMBbI) Heobxopuma npegBaputensHas yctaHoBka Winki B OS Windows
(makeT ycTaHOBKM HaxoAuTCA Ha gucke ¢ gpansepamun MSI).

[ns yctaHosku Winki BbinonHuTe crnegyowne 4encTBus:

N

S

msi §

mainboard

CHIPSET

BkntounTe komnbioTep u Boigute B OC Windows.

BcraBbTe gnck gparisepo MSI B onTuyeckuii npueoa. ABTOMATUYECKU NOSIBNSAETCA
3KpaH YCTaHOBKM.

LLlenkHuTe Ha Bknagke Driver (dpawBep).

Haxmute Ha kHonky OTHERS (MPOYUE).

Bei6epute Winki ons Havana ycTtaHOBKM.

Mocne 3aBepLueHns yCTaHOBKM Nepesarpy3nTe KonMbloTep.

Ru-37



	Copyright  Notice
	Trademarks
	Revision  History
	Technical  Support
	Safety  Instructions
	FCC-B Radio Frequency Interference Statement
	Battery Information
	Chemical Substances Information
	BSMI EMI 聲明
	WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement
	English
	Software Information
	BIOS Setup
	Jumper
	Internal Connectors
	Expansion Slots
	Memory
	Power Supply
	Mounting Screw Holes
	Back Panel Quick Guide
	Connectors Quick Guide
	Mainboard Specifications
	Deutsch
	Software-Information
	BIOS Setup
	Steckbrücke
	Interne Anschlüsse
	Erweiterungssteckplätze
	Speicher
	Stromversorgung
	Schraubenlöcher für die Montage
	Rücktafel-Übersicht
	Anschlussübersicht
	Spezifikationen
	Français
	Information Logiciel
	Réglage BIOS
	Cavaliers
	Connecteurs internes
	Emplacements d’extension
	Mémoire
	Connecteurs d’alimentation
	Trous Taraudés de Montage
	Guide rapide du panneau arrière
	Guide Rapide Des Connecteurs
	Spécifications
	Русский
	Сведения о программном обеспечении
	Настройка BIOS 
	Перемычка
	Разъемы
	Слоты расширения
	Память
	Электропитание
	Отверстия под установочные винты
	Разъемы на задней панели
	Краткое руководство по разъемам
	Характеристики системной платы
	CPU: LGA1155 CPU Socket
	CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors
	DIMM1~4: DDR3 Memory Slots
	JAUD1: Front Panel Audio Connector
	JBAT1: Clear CMOS Jumper
	JCI1: Chassis Intrusion Connector
	JCOM1: Serial Port Connector
	JDLED3: Voice Genie Connector (optional)
	JFP1, JFP2: Front Panel Connectors
	JLPT1: Parallel Port Connector
	JPWR1: ATX 24-pin Power Connector
	JPWR2: ATX 4-pin Power Connector
	JTPM1: TPM Module Connector
	JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)
	JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors
	JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector
	PCI_E1~E4: PCIe Expansion Slot
	SATA1~6: SATA Connector
	CPU: LGA1155 CPU Socket
	CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors
	DIMM1~4: DDR3 Memory Slots
	JAUD1: Front Panel Audio Connector
	JBAT1: Clear CMOS Jumper
	JCI1: Chassis Intrusion Connector
	JCOM1: Serial Port Connector
	JDLED3: Voice Genie Connector (optional)
	JFP1, JFP2: Front Panel Connectors
	JLPT1: Parallel Port Connector
	JPWR1: ATX 24-pin Power Connector
	JPWR2: ATX 4-pin Power Connector
	JTPM1: TPM Module Connector
	JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)
	JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors
	JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector
	PCI_E1~E4: PCIe Expansion Slot
	SATA1~6: SATA Connector
	CPU: LGA1155 CPU Socket
	CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors
	DIMM1~4: DDR3 Memory Slots
	JAUD1: Front Panel Audio Connector
	JBAT1: Clear CMOS Jumper
	JCI1: Chassis Intrusion Connector
	JCOM1: Serial Port Connector
	JDLED3: Voice Genie Connector (optional)
	JFP1, JFP2: Front Panel Connectors
	JLPT1: Parallel Port Connector
	JPWR1: ATX 24-pin Power Connector
	JPWR2: ATX 4-pin Power Connector
	JTPM1: TPM Module Connector
	JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)
	JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors
	JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector
	PCI_E1~E4: PCIe Expansion Slot
	SATA1~6: SATA Connector
	CPU: LGA1155 CPU Socket
	CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors
	DIMM1~4: DDR3 Memory Slots
	JAUD1: Front Panel Audio Connector
	JBAT1: Clear CMOS Jumper
	JCI1: Chassis Intrusion Connector
	JCOM1: Serial Port Connector
	JDLED3: Voice Genie Connector (optional)
	JFP1, JFP2: Front Panel Connectors
	JLPT1: Parallel Port Connector
	JPWR1: ATX 24-pin Power Connector
	JPWR2: ATX 4-pin Power Connector
	JTPM1: TPM Module Connector
	JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)
	JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors
	JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector
	PCI_E1~E4: PCIe Expansion Slot
	SATA1~6: SATA Connector

